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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

HoImli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG-
ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN



IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT obligate
Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software. However,

if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification, correction,
improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or processes that
work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide, perpetual,
irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under Licensee’s
intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments and sugges-
tions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide the
Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200
Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In the
event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destination by
Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import of the
Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export
Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will be
governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws prin-
ciples. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations Conven-
tion on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal courts
sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or
relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue in those
courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts identified in
this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
ATX 12V Power Connector (ATX12V2)
CPU Fan Connector (CPU_FANI1)

w N

4 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
5 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
6 CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
7  RGB LED Header (RGB_LED?2)

8 Addressable LED Header (ADDR_LED?2)

9  Post Status Checker (PSC)

10 ATX Power Connector (ATXPWR1)

11 USB 3.2 Genl Header (USB3_3_4)

12 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)

13 Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (F_USB31_TC_1)
14 SATA3 Connectors (SATA3_2)(Upper), (SATA3_3)(Lower)

15 SATA3 Connectors (SATA3_0)(Upper), (SATA3_1)(Lower)

16 SPI TPM Header (SPI_TPM_J1)

17 System Panel Header (PANELI)

18  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)

19 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

20 SATA3 Connector (SATA3_5)

21  SATA3 Connector (SATA3_4)

22 Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

23 USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

24 USB 2.0 Header (USB_5_6)

25 USB 2.0 Header (USB_3_4)

26 RGB LED Header (RGB_LEDI)

27 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

28 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)

29 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

30 Thunderbolt AIC Connector (TB1)

31 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
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USB 2.0 Ports (USB_1_2) USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
2 2.5GLAN RJ-45 Port* 7 USB 3.2 Gen2 Ports (USB31_1_2)
3 Line In (Light Blue)** 8  DisplayPort 1.4
4 Front Speaker (Lime)** 9 HDMI Port
5  Microphone (Pink)** 10  PS/2 Mouse/Keyboard Port

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|
! ~ i
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description

No Link off 10Mbps connection
L o 100Mbps/1Gbps
Blinking Data Activity Orange .
connection

On Link Green 2.5Gbps connection

** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out



Graphics Card Holder

Installing the Graphics Card Holder

ﬁ Before installing the Graphics Card Holder , please make sure that your motherboard is
properly installed into a PC case.

Step 1

Secure the Graphics Card Holder to the chassis
with 2 screws.

*There are two types of screws in the package.
\g/ Please use the appropriate type based on the
= standoffs on the motherboard tray of your PC
et case
@ Step 2

After installing your graphics card, place the
bracket in the proper position to make sure that
it holds your graphics card in place.

Then secure the bracket to the Graphics Card
Holder with 1 screw.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Z590 Pro4 motherboard, a reliable motherboard
produced under ASRock’s consistently stringent quality control. It delivers excellent
performance with robust design conforming to ASRock’s commitment to quality

and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

« ASRock Z590 Pro4 Motherboard (ATX Form Factor)
« ASRock Z590 Pro4 Quick Installation Guide

+ ASRock 72590 Pro4 Support CD

+ 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 4 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

+ 1x Standoff for M.2 Socket (Optional)

+ 1x Graphics Card Holder (Optional)

+ 1x1/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

+ ATX Form Factor
+ Solid Capacitor design

- Supports 10" Gen Intel® Core™ Processors and 11" Gen
Intel® Core™ Processors (LGA1200)

- Digi Power design

+ 14 Power Phase design

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

+ Supports Intel® K-Series unlocked CPUs

- Intel® Z590

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology
« 4x DDR4 DIMM Slots
« 11" Gen Intel® Core™ Processors support DDR4 non-ECC,
un-buffered memory up to 4800+(0OC)*
« 10" Gen Intel® Core™ Processors support DDR4 non-ECC,
un-buffered memory up to 4666+(0OC)*
* 11" Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) support DDR4 up to 3200;
Core™ (i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
* 10™ Gen Intel® Core™ (19/i7) support DDR4 up to 2933; Core™
(i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
+ Max. capacity of system memory: 128GB
+ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
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Expansion 11" Gen Intel® Core™ Processors
Slot + 2 x PCI Express x16 Slots (PCIE2/PCIE4: single at Gen4x16
(PCIE2); dual at Gen4x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*
10" Gen Intel” Core™ Processors
+ 2 x PCI Express x16 Slots (PCIE2/PCIE4: single at Gen3x16
(PCIE2); dual at Gen3x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 3x PCI Express 3.0 x1 Slots
+ Supports AMD Quad CrossFireX"™ and CrossFireX"™
+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
+ 15p Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE2)

Graphics * Intel” UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can
be supported only with processors which are GPU integrated.

« 11" Gen Intel® Core™ Processors support Intel® X* Graphics
Architecture (Gen 12). 10® Gen Intel® Core™ Processors
support Gen 9 Graphics

+ Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

+ Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Blu-ray Disc

+ Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.4
ports by independent display controllers

+ Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

+ Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0 Port
(Compliant HDMI monitor is required)

+ Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.4
Ports

+ Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.0 and
DisplayPort 1.4 Ports

* 11" Gen Intel® Core™ Processors support HDMI 2.0. 10" Gen
Intel® Core™ Processors support HDMI 1.4.



Audio

LAN

Rear Panel
1/0

Storage

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
Supports Surge Protection
Nahimic Audio

2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Dragon RTL8125BG

Supports Dragon 2.5G LAN Software

- Smart Auto Adjust Bandwidth Control

- Visual User Friendly UI

- Visual Network Usage Statistics

- Optimized Default Setting for Game, Browser, and
Streaming Modes

- User Customized Priority Control

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supports PXE

3 x Antenna Mounting Points

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 3.2 Gen2 Ports (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports ESD
Protection)

2 x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
18), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_2 will
be disabled.

*If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will
be disabled.

*If M2_3 is occupied by a PCle-type M.2 device, SATA3_0 will
be disabled.
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Connector

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s)
(Only supported with 11" Gen Intel® Core™ Processors)**

1 x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2260/2280
M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module
up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_3), supports M Key type
2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

+ 1x SPI TPM Header
+ 1xPower LED and Speaker Header
+ 2xRGB LED Headers
* Support in total up to 12V/3A, 36 W LED Strip
+ 2x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP and CHA_FAN4/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin
fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connec-
tor)
+ 1x4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connec-

tor)
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BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s

Certifica-
tions

1 x Front Panel Audio Connector

1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt 4 AIC Card)

2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

2 x USB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection)

1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
(Supports ESD Protection)

AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

ACPI 6.0 Compliant wake up events

SMBIOS 2.7 Support

CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCIO,
VCCST, VCCSA Voltage Multi-adjustment

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans
Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using

third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by

overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study
the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

+ Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

+ Inorder to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

+ Hold components by the edges and do not touch the ICs.

+ Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

+ When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not

force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

14
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink




2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 Populated Populated Populated Populated

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

f The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
orientation.

16
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:
11" Gen Intel® Core™ Processors:

PCIE1 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE2 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
PCIE5 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

10" Gen Intel® Core™ Processors:

PCIE1 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
PCIE5 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
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PCle Slot Configurations

11" Gen Intel® Core™ Processors

Single Graphics Card Gen4x16 N/A
Two Graphics Cards in
. oT™ Gen4x16 Gen3x4
CrossFireX " Mode

10" Gen Intel®° Core™ Processors

PCIE2 PCIE4

Single Graphics Card Gen3x16 N/A

Two Graphics Cards in

™ Gen3x16 Gen3x4
CrossFireX " Mode

chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP or

Q For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
CHA_FAN4/WP) when using multiple graphics cards.

19
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper 1.2
(CLRMOSI) o o]
(see p.1, No. 22) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 17)

Connect the power button,
reset button and system
status indicator on the
chassis to this header
according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting the
cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

21



Power LED and Speaker
Header

(7-pin SPK_PLED1)

(see p.1, No. 19)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
v |

olo
Q

0. |
PLED+
PLED+
PLED-

Please connect the
chassis power LED and
the chassis speaker to this
header.

Serial ATA3 Connectors
Right-Angle:
(SATA3_0:

see p.1, No. 15)(Upper)
(SATA3_1:

see p.1, No. 15)(Lower)
(SATA3_2:

see p.1, No. 14)(Upper)
(SATA3_3:

see p.1, No. 14)(Lower)
Vertical:

SATA3_2
SATA3_3

[
[

SATA3 4 SATA3_5

SATA3_0
SATA3_1

These six SATA3
connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.

*If M2_2 is occupied by
a SATA-type M.2 device,
SATA3_2 will be disabled.

*If M2_3 is occupied by
a SATA-type M.2 device,

(SATA3_4: =1 =1  x143 1 will be disabled.
see p.1, No. 21) *If M2_3 is occupied by
(SATA3_5: a PCle-type M.2 device,
see p.1, No. 20) SATA3_0 will be disabled.
USB 2.0 Headers USB_PWR There are two USB

5.

(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 25)
(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 24)

2.0 headers on this
motherboard. Each USB
2.0 header can support two
ports.
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USB 3.2 Genl Headers Vbus There are two headers on
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_3_4) ntA_PA_SSRX- mAPessrx+ this motherboard. Each
IntA_PA_SSRX+ 6N
(see p.1, No. 11) oo mapess- - JSB 3.2 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
o i P 0- support two ports.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
=5 23
19-pin USB3_5_6 s5: & o2
(19-p -5-6) 23 2% 2%
see p.1, No. 23 2r 88,88

:

©5359532335§
S35 5 ¢
jeedErEE 2
< ‘m ‘m ‘w ‘W ‘m ‘m
oo ol ln's
P %8 g9
. GND . .
Front Panel Audio Header PRESENCE# This header is for
(9-pin HD_AUDIOL1) OUT_RET connecting audio devices

(see p.1, No. 29)

)

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis

must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.
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Chassis/Water Pump Fan
Connectors

4-pin CHA_FAN1/WP)

see p.1, No. 12)

4-pin CHA_FAN2/WP)

see p.1, No. 31)

4-pin CHA_FAN3/WP)

see p.1, No. 28)

4-pin CHA_FAN4/WP)

(
(
(
(
(
(
(
(see p.1, No. 18)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

This motherboard provides
four 4-Pin water cooling
chassis fan connectors. If
you plan to connect a 3-Pin
chassis water cooler fan,

please connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

This motherboard provides
a 4-Pin CPU fan (Quiet

+12V

(see p.1, No. 3) GND Fan) connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU

1234

fan, please connect it to Pin
1-3.

CPU/Water Pump Fan This motherboard provides

4 3 21
Connector a 4-Pin water cooling CPU
(4-pin CPU_FAN2/WP) END fan connector. If you plan

(see p.1, No. 6)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 10)

This motherboard provides
a 24-pin ATX power con-
nector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.



ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

UL
OO

This motherboard provides
an 8-pin ATX 12V power
connector. To use a 4-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics card.
Do not plug the PCle pow-

er cable to this connector.

7590 Pro4

ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

U
L]

Please connect an ATX
12V power supply to this

connector.

*The power supply plug fits
into this connector in only

one orientation.

*Connecting an ATX 12V
4-pin cable to ATX12V2 is

optional.

*For advanced overclock-
ing we suggest using this
connector together with
ATXI12VI.

Front Panel Type C USB
3.2 Gen2x2 Header
(20-pin F_USB31_TC_1)
(see p.1, No. 13)

USB Type-C Cable

There is one Front

Panel Type C USB 3.2
Gen2x2 Header on this
motherboard. This header
is used for connecting a
USB 3.2 Gen2x2 module
for additional USB 3.2
Gen2x2 ports.
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SPI TPM Header
(13-pin SPI_TPM_]J1)
(see p.1, No. 16)

1

SPI_DQ3
+3.3V

TPM_Present

CLK
SPI_MOSI

RST#
‘TﬁM,P

O[O[O]O[O]O][O

o] (e)[e](e}[e]

SPI

GND
RSMRST#
I_MISO

SPI_CS0

SPI_DQ2

IRQ

SPI_TPM_CS#

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely

store keys, digital certificates,
passwords, and data. A TPM
system also helps enhance
network security, protects digital
identities, and ensures platform

integrity.

Thunderbolt AIC
Connector
(5-pin TBI)

(see p.1, No. 30)

JCXEEEY

Please connect a

Thunderbolt™ add-in card

(AIC) to this connector

via the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE4 (default slot).

RGB LED Headers
(4-pin RGB_LED1)
(see p.1, No. 26)

(4-pin RGB_LED?2)
(see p.1, No.7)

12V G R

® 1 W

:

B

12v

RGB headers are used to connect
RGB LED extension cables which
allow users to choose from
various LED lighting effects.
Caution: Never install the

RGB LED cable in the wrong
orientation; otherwise, the cable
may be damaged.

*Please refer to page 41 for further
instructions on this header.

Addressable LED Headers
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 27)

(3-pin ADDR_LED?2)
(see p.1, No. 8)

1

GND

DO_ADDR

vouT

!

GND

DO_ADDR
vouT

These headers are used to connect
Addressable LED extension cables
which allow users to choose from
various LED lighting

effects.

Caution: Never install the Ad-
dressable LED cable in the wrong
orientation; otherwise, the cable
may be damaged.

*Please refer to page 42 for

further instructions on this

header.
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2.7 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or stor-
age is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.
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2.8 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC
power.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel* CNVi (Integrated WiFi/BT)
and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel® CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.
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29 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64
Gb/s) (Only supported with 11" Gen Intel® Core™ Processors).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

Before installing a M.2 (NGFF)
SSD module, please loosen

the screws to remove the M.2
heatsink.

*Please remove the protective
films on the bottom side of the
M.2 heatsink before you install
a M.2 SSD module.

Step 3

Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

B A
Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm

Module Type Type2260  Type 2280
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Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw that comes with
the package with a screwdriver to
secure the module into place.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module and M.2
heatsink into place. Please do

not overtighten the screw as this
might damage the module and M.2
heatsink.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
ocz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TMS8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_2) supports M Key type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_2 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

f (2] {
Step 2

/ 0 | P

Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

-0
-0

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm

Module Type Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please

be aware that the M.2 (NGFF) SSD
module only fits in one orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
0Cz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4AM-128G
SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105
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Team
TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8PS4256GMC105
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com




2.11 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_3) supports M Key type 2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2

PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).
*If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be disabled.

*If M2_3 is occupied by a PCle-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

7590 Pro4

Step 1
Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
(3 {
/ o / Step 2

g Depending on the PCB type and
) _' length of your M.2_SSD (NGFF)
0
- module, find the corresponding nut

location to be used.

Nut Location A B C

1lcm

Type22110

PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 6 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

~©

38

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_3)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
0Cz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4AM-128G
SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105

39



40

Team
TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8PS4256GMCI105
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.12 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_LED1 / RGB_LED?2) on the

motherboard.

RGB_LED2

=
H—> :
R
G
12v
1

» RGB_LED1

+ [PIRIRIC]

12VvG R B

Ly - OF
DOFD:lﬂm

FERET) BRI e 21 ) (D)

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

ﬁ 1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Headers (ADDR_LED1/
ADDR_LED?2) on the motherboard.

(1] e ADDR_LED2
] @ GND
] DO_ADDR
] o}-vour
:D & g
= ¢ = ADDR_LEDI
Qi . 1
| — - >
GND
| ]
:]’ o o D ] vouT
[
u] o o
U 7
(-] *

o] @E EEEE) R e =

f} 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your

PC style your way!

Toggle on/off the
RGB LED switch

Sync RGB LED effects
for all LED regions of
the motherboard

¥ Apply All

LED Channel: Chipset Heatsink

Static

Drag the tab to customize your

preference.

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Z590 Pro4 von ASRock entschieden haben - ein
zuverlidssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert werden.

Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte
Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie
technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite
spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine
aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-

Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

« ASRock 7590 Pro4-Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock Z590 Pro4-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock Z590 Pro4-Support-CD

+ 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 4 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

1 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)

+ 1x Grafikkartenhalter (optional)

+ 1x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

ATX-Formfaktor

Feststoftkondensator-Design

Unterstiitzt Intel” Core™-Prozessoren der 10. Generation und
Intel® Core™-Prozessoren der 11. Generation (LGA1200)
Digi Power design

14-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
Unterstiitzt CPUs mit freiem Multiplikator der Intel® K-Serie

Intel® Z590

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Intel® Core™-Prozessoren der 11. Gen. unterstiitzen ungepufferten
DDR4-Non-ECC-Speicher bis 4800+(OC)*

Intel® Core™-Prozessoren der 10. Gen. unterstiitzen ungepufferten
DDR4-Non-ECC-Speicher bis 4666+(OC)*

* 11. Generation Intel® Core™ (i9/i7/i5) unterstiitzen DDR4 bis 3200;
Core™ (i3), Pentium® und Celeron® unterstiitzen DDR4 bis 2666.

*10. Generation Intel® Core™ (i9/i7) unterstiitzen DDR4 bis 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® und Celeron® unterstiitzen DDR4 bis 2666.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

+ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-ECC-

Modus)

» Systemspeicher, max. Kapazitat: 128GB
+ Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

45



46

Erweiterungs- 11. Generation Intel’ Core™-Prozessoren

steckplatz .

2 x PCI-Express -x16-Steckplitze (PCIE2/PCIE4: einzeln bei
Gen4x16 (PCIE2); doppelt bei Gen4x16 (PCIE2) / Gen3x4
(PCIE4))*

10. Generation Intel® Core™-Prozessoren

2 x PCI-Express -x16-Steckplitze (PCIE2/PCIE4: einzeln bei
Gen3x16 (PCIE2); doppelt bei Gen3x16 (PCIE2) / Gen3x4
(PCIE4))*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

3 x PCI-Express-3.0-x1-Steckplatz

Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)

15-p-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE2)

Grafikkarte * Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-Ausginge

konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die GPU-integriert

sind.

11. Generation Intel” Core™-Prozessoren unterstiitzen Intel® X®
Graphics Architecture (Gen. 12). 10. Generation Intel® Core™-
Prozessoren unterstiitzen Gen 9 Graphics

Grafik, Medien und Rechenleistung: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid- / umschaltbare Grafikkarte, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (breiter Farbraum),
Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Blu-ray Disc

Dualer Grafikkartenausgang: Unterstiitzt HDMI- und DisplayPort
1.4-Ports durch unabhiangige Monitor-Controller

Unterstiitzt HDMI 2.0 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 60 Hz

Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit maximaler Aufl6sung von 4K x 2K
(4096 x 2304) bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 2.0-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 2.0- und DisplayPort 1.4-Ports
Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 2.0- und
DisplayPort-1.4-Ports

* 11. Generation Intel® Core™-Prozessoren unterstiitzen HDMI 2.0.

10. Generation Intel® Core™-Prozessoren unterstiitzen HDMI 1.4.



Audio

LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

« 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
« Unterstiitzt Uberspannungsschutz
+ Nahimic Audio

2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
+ Dragon RTL8125BG
» Unterstiitzt Dragon-2,5-GHz-LAN-Software
- Intelligente Bandbreitensteuerung mit automatischer Anpassung
- Visuell ansprechende Benutzeroberfliche
- Visuelle Netzwerknutzungsstatistiken
- Optimierte Standardeinstellung fiir Spiel-, Browser- und
Streaming-Modi
- Nutzerangepasste Prioritdtssteuerung
+ Unterstiitzt Wake-On-LAN
« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
+ Unterstiitzt PXE

+ 3 x Antennenmontagepunkte

+ 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

« 1 x HDMI-Port

+ 1x DisplayPort 1.4

« 2x USB-3.2-Gen2-Port (10 Gb/s) (ReDriver) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

+ 2x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

» HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

« 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 18),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_2 deaktiviert.

* Wenn M2_3 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_1 deaktiviert.

* Wenn M2_3 durch ein PCle-Typ-M.2-Gerét belegt ist, wird SATA3_0

deaktiviert.

7590 Pro4
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Anschluss

+ 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-2260/2280-
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4x4 (64 Gb/s) (nur unterstiitzt mit
Intel® Core™-Prozessoren der 11. Gen.)**

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-2260/2280-
M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis
Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_3), unterstiitzt M-Key-Typ-
2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-
Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel® Optane™
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

-Technologie

1 x SPI-TPM-Stiftleiste

+ 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste

+ 2x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen

+ 2 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen

+ 1x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

+ 1x Anschluss fir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)

(intelligente Liftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter
mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).

4 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)

(intelligente Liftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP und CHA_FAN4/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3-
oder 4-poliger Liifter verwendet wird.

+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss

+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)

+ 1x4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
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+ 1 x Audioanschluss an Frontblende

+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
(unterstiitzt ASRock Thunderbolt 4 AIC-Karten)

. 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)

(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

. 2x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt vier USB 3.2 Gen1-Ports)
(ASMedia ASM1074-Hub) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

+ 1x USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende
(20 Gb/s) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
Funktion grafischer Benutzerschnittstellen
+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
+ SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
+ CPU-Kern/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCIO,
VCCST, VCCSA-Mehrfachspannungsanpassung

Hardware- « Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
iiberwachung Wasserpumpenliifter

» Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehduseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/Wasserpumpenliifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehéause-/Wasserpumpenliifter

+ Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO

Betriebs- -« Microsoft® Windows® 10, 64 Bit
system

Zertifizierun- - FCC,CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,

A die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von
Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitdt Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten
durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch

eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper 12
(CLRMOS1) m
(siehe S. 1, Nr. 22) 2-pin Jumper

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Léschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Ricksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieflen

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geldscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-
Loschung zu entfernen.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen

f Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED Verbinden Sie Ein-/Austaste, Reset-
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 17)

Taste und Systemstatusanzeige am
Gehiuse entsprechend der
nachstehenden Pinbelegung mit

dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor

HDLED-

HDLED* Anschlielen der Kabel die
positiven und negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
tiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitdit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschliefen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

SPEAKER

DUMMY

DUMMY
v |

olo
Q

0. |
PLED+
PLED+

PLED-

Bitte verbinden Sie die Betrieb-
LED des Gehauses und den
Gehiuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-

Diese sechs SATA-III-Anschliisse

Anschliisse unterstiitzen SATA-Datenkabel fiir
Winkel rechts: $| T :| interne Speichergerite mit einer Da
(SATA3_0: E E teniibertragungsgeschwindigkeit
siehe S. 1, Nr. 15) (obere) o = » bis 6,0 Gb/s.

(_SATA"LI: 2' n ;' * Wenn M2_2 durch ein SATA-
siche . 1, Nr. 15) (untere) E E Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
(SATA3_2: o=E=E SATA3_2 deaktiviert.

siehe S. 1, Nr. 14) (obere)

(SATA3_3: * Wenn M2_3 durch ein SATA-
siehe S. 1, Nr. 14) (untere) SATA3 4 SATA3_S Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
Vertikal: SATA3_1 deaktiviert.

(SATA3_4: * Wenn M2_3 durch ein PCle-Typ-
siehe S. 1, Nr. 21) M.2-Gerit belegt ist, wird SATA3_0
(SATA3_5: deaktiviert.

siehe S. 1, Nr. 20)

USB 2.0-Stiftleisten use_PwR Es gibt zwei USB-2.0-Stiftleisten

(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 25)
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 24)
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an diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.
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USB 3.2 Genl-Stiftleisten " e o S gibt zwei Stiftleisten an diesem
(19-polig, USB3_3_4) [maph_ssre P8 S9RK: Motherboard. Jede USB 3.2
(siehe S. 1, Nr. 11) oo mAPBSSTX- (Gen]-Stiftleiste kann zwei Ports
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND unterstutzen.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
(19-polig, USB3_5_6) 55 52 35
. A At
(siehe S. 1, Nr. 23) ‘; 22 ? g g g % 5

:

aNo

+X18S™ad il
ano

+XdSS”a8d iUl
sngp

+a"8d il
-a"8d vl

“X1SS”8d ViUl

Awuing
-Xyss”ad viul

Audiostiftleiste Frontblende OND cences Diese Stiftleiste dient dem
MIC_RET

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 29)

Anschlieflen von Audiogeriten an
der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss dazu
Q jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen

in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.
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Gehduse-/Wasserpumpen- 12

Lifteranschlusse

4-polig, CHA_FAN1/WP)
siehe S. 1, Nr. 12)

4-polig, CHA_FAN2/WP)
siehe S. 1, Nr. 31)

4-polig, CHA_FAN3/WP)
siehe S. 1, Nr. 28)

4-polig, CHA_FAN4/WP)
siehe S. 1, Nr. 18)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

A~ N N~ A~~~ o~

Dieses Motherboard bietet

vier 4-polige Wasserkiihlung-
Gehauseltifteranschliisse Falls
Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkithlerliifter anschlieffen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)

Dieses Motherboard bietet einen

4-poligen CPU-Liifteranschluss

+12v
(siehe S. 1, Nr. 3) OND (lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
1234
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
CPU-/Wasserpumpen- Dieses Motherboard bietet einen
Lifteranschluss 4821 4-poligen Wasserkiithlung-CPU-
(4-polig, CPU_FAN2/WP) Liifteranschluss. Falls Sie einen
polig
GND

(siehe S. 1, Nr. 6) FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

3-poligen CPU-Wasserkiihlerliifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 10)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schliefSen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt 13

an.
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ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

UL
OO

Dieses Motherboard bietet

einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie sicher,
dass das Stromkabel der CPU
und nicht das der Grafikkarte
angeschlossen ist. Schlieflen Sie
das PCle-Stromkabel nicht an

diesen Anschluss an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 2)

U

L]

An diesen Anschluss schlieSen Sie
ein ATX-12 V-Netzteil an.

*Der Netzteilstecker passt nur in
einer Richtung in diesen Anschluss.

*Anschluss eines 4-poligen ATX-
12-V-Kabels an ATX12V2 ist

optional.

*Zur erweiterten Ubertaktung
sollten Sie diesen Anschluss
gemeinsam mit ATX12V1

verwenden.

Type-C-USB-3.2
Gen2x2-Stiftleiste fur die
Frontblende

(20-polig, F_USB31_
TC_1)

(siehe S. 1, Nr. 13)

USB Type-C Cable

Es gibt eine Type-C-USB-3.2
Gen2x2-Stiftleiste fir die
Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines USB-
3.2 Gen2x2-Moduls fiir zusatzliche
USB-3.2 Gen2x2-Ports.
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SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 16)

SPI_DQ3

+3.3V

TPM_Present

CLK
SPI_MOS|

RST#

‘TPMJ—’\RQ
|

OJO[O]O[O]O[O
i ©)[el[e][e][0)(e)

I
‘ SPI_TPM_CS#
GND

RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt das
SPI Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter
und Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung der
Netzwerksicherheit, schiitzt digitale
Identititen und gewahrleistet die

Plattformintegritt.

Thunderbolt-
Erweiterungskarten-
anschluss

(5-polig, TB1)
(siehe S. 1, Nr. 30)

|

Bitte verbinden Sie eine
Thunderbolt™-Erweiterungskarte
iiber das GPIO-Kabel mit diesem
Anschluss.

*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™-AIC-Karte am
PCIE4 (Standardsteckplatz).

RGB-LED-Stiftleisten
(4-polig, RGB_LED1)

RGB-Stiftleiste dient dem
Anschlieflen eines RGB-LED-

(siehe S. 1, Nr. 26) 12V G R B Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
(4-polig, RGB_LED2) B verschiedenen LED-Lichteffekten
(siehe S. 1, Nr. 7) R erméglicht.
G Achtung: Installieren Sie das
12v RGB-LED-Kabel niemals falsch
1 herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 41.
Adressierbare-LED- Diese Stiftleiste dient der
Stiftleisten 1 Verbindung des Adressierbare-
(3-polig, ADDR_LED1) GND LED-Verliangerungskabels, womit
DO_ADDR . .
(siehe S. 1, Nr. 27) VOUT Nutzer zwischen verschiedenen

(3-polig, ADDR_LED2)
(siehe S. 1, Nr. 8)

GND
DO_ADDR
vouT

1

LED-Lichteffekten wihlen konnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls konnte
das Kabel beschidigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 42.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock Z590 Pro4, une carte meére
fiable fabriquée conformément au controle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle 4 son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

mere de conception robuste aux performances élevées.

de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification

préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de
ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte meére ASRock Z590 Pro4 (facteur de forme ATX)
« Guide d’installation rapide ASRock Z590 Pro4

« CD dassistance ASRock Z590 Pro4

« 2xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
« 4 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

1 x Entretoise pour socket M.2 (Optionnel)

« 1x Support de carte graphique (Optionnel)

+ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

« Facteur de forme ATX

+ Conception a condensateurs solides

- Prend en charge les processeurs Intel* Core™ 10" Gén et les
processeurs Intel® Core™ 11°™ Gén (LGA1200)

« Digi Power design

+ Alimentation a 14 phases

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Prend en charge les processeurs débloqués de la série K Intel”

- Intel® Z590

+ Technologie mémoire double canal DDR4

+ 4x fentes DIMM DDR4

« Les processeurs Intel® Core™ 11°™ Gén prennent en charge les
mémoires sans tampon non ECC DDR4 jusqu’a 4800+(OC)*

"™ 10" Gén prennent en charge les

+ Les processeurs Intel® Core
mémoires sans tampon non ECC DDR4 jusqu’a 4666+(OC)*
* 11°™ Gén Intel® Core™ (19/i7/i5) prend en charge DDR4 jusqu’a
3200 ; Core™ (i3), Pentium® et Celeron® prennent en charge DDR4
jusqua 2666.
* 10°™ Gén Intel® Core™ (19/i7) prend en charge DDR4 jusqu 2933 ;
Core™ (i5/i3), Pentium® et Celeron® prennent en charge DDR4 jusqua
2666.
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)
+ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)
« Capacité max. de la mémoire systeme : 128GB
+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
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Fente 11*™ Gén de processeurs Intel” Core™
d’expansion + 2 x fentes PCI Express x 16 (PCIE2/PCIE4 : simple en mode
Gen4x16 (PCIE2), double a Gen4x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*
10*™ Gén de processeurs Intel® Core™
+ 2 x fentes PCI Express x 16 (PCIE2/PCIE4 : simple en mode
Gen3x16 (PCIE2), double a Gen3x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 3 x fentes PCI Express 3.0 x1
« Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX""
+ 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)
+ Contact doré 15y dans fente VGA PCle (PCIE2)

Graphiques * La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant
un contrdleur graphique.

« 11°™ Gén de processeurs Intel® Core™ prennent en charge
larchitecture graphique Intel® X° (Gén 12). 10°™ Gén de processeurs
Intel® Core™ prennent en charge les graphiques Gén 9

+ Graphismes, multimédia et calcul : Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid Graphics / Basculement des graphismes, OpenCL 2.1

« Affichage et sécurité du contenu : Rec. 2020 (large gamme de
couleurs), Microsoft PlayReady 3.0, disque Blu-ray UHD/HDR

+ Double sortie graphique : Prend en charge les ports HDMI et
DisplayPort 1.4 via controleurs d’affichage indépendants

+ Prend en charge la technologie HDMI 2.0 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Prend en charge la technologie DisplayPort 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

+ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 2.0 (un moniteur compatible HDMI est requis)

+ Prend en charge HDCP 2.3 via ports HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4

+ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4

* 11°™ Gén de processeurs Intel” Core™ prennent en charge HDMI 2.0.

10°™ Gén de processeurs Intel®° Core™ prennent en charge HDMI 1.4.
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Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriere

Stockage

« Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897)
+ Prend en charge la protection contre les surtensions
+ Audio Nahimic

2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mo/s
+ Dragon RTL8125BG
+ Prend en charge le logiciel Dragon 2,5G LAN
- Controle de la bande passante a réglage automatique intelligent
- Interface visuelle conviviale
- Statistiques d'utilisation du réseau visuel
- Paramétrage par défaut optimisé pour les modes Jeu, Navigateur
et Diffusion
- Controle des priorités personnalisé par 'utilisateur
+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
« Prend en charge PXE

+ 3 x points de montage d'antenne

+ 1x port souris/clavier PS/2

« lxport HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

« 2xport USB 3.2 Gen2 (10 Go/s) (ReDriver) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

+ 2xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

+ 2xports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)

« 1 xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

+ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

+ 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 18),
NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

* Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_2
est désactivé.

* Si M2_3 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_1
est désactivé.

* Si M2_3 est occupé par un périphérique M.2 type PCle, SATA3_0

est désactivé.
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Connecteur

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2260/2280 touche M jusqua Gen4x4 (64 Go/s)
(Uniquement pris en charge avec les processeurs Intel® Core™ de
11%™ Gén)**

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Gb/s type 2260/2280 touche M et M.2 PCI Express
jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_3), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Gb/s type 2260/2280/22110 touche M et M.2 PCI
Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel” Optane™ Technology

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

** Prend en charge le kit ASRock U.2

« 1 x embase SPI TPM
+ 1xprise LED d’alimentation et haut-parleur
» 2xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
« 2 x embases LED adressables
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A
(24 W).
+ 4 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur
de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP et CHA_FAN4/WP peuvent détecter automatiquement si un
ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
« 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
« 1 x connecteur d’alimentation 12 V 4 broches (connecteur

d’alimentation haute densité)
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systéeme
d’exploitation

Certifications

1 x connecteur audio panneau frontal

1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge de la
carte ASRock Thunderbolt 4 AIC)

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

2 x embase USB 3.2 Gen1 (4 ports USB 3.2 Gen1 pris en charge)
(concentrateur ASMedia ASM1074) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.2 Gen2x2 Type C sur panneau avant (20 Go/s)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

Réglage de la tension CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
VCCIN AUX, VCCIO, VCCST, VCCSA

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
eau, chéssis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis daprés la température du CPU) : Ventilateurs
de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

Contrdle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et Lutilisation

f Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des

doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée

par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du

systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus

pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS 1.2
(CLRMOS1) @ o]
(voir p.1, No. 22) 2-pin Jumper

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immeédiatement aprés avoir mis  jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le
systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
paramétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une
fois les données CMOS effacées.
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Embase du panneau systeme
(PANNEAUT1 a9 broches)
(voir p.1, No. 17)

1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur
ces embases ou connecteurs endo a irrémédiabl votre carte mére.

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin détat

du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant la

HDLED-
HDLED+ configuration des broches illustrée

ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé dun bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez
a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.



7590 Pro4

Prise DEL d’alimentation et SPEAKER Veuillez brancher la DEL
DUMMY
haut-parleur DUMMY | d'alimentation du chassis et le
(SPK_PLEDI a 7 broches) e | 5 haut-parleur du chassis sur ce
(voir p.1, No. 19) ; 8 connecteur.
|
PLED+|
PLED+
PLED-

Connecteurs Serial ATA3 Ces six connecteurs SATA3 sont
Angle droit : compatibles avec les cables de
(SATA3_0: :‘)l 7 | zl données SATA pour les appareils
voir p.1, No. 15) (Supérieur) E |_ |_ E de stockage internes avec un taux
(SATA3_1: w = ? de transfert maximal de 6,0 Go/s.
voir p.1, No. 15) (Inférieur) o - . )

e . * Si M2_2 est occupé par un
(SATA3_2: 2 < o

b b périphérique M.2 type SATA,
voir p.1, No. 14) (Supérieur) o= =lv P
(SATA3_3: SATA3_2 est désactivé.
voir p.1, No. 14) (Inférieur) * §i M2_3 est occupé par un
Vertical: % SATAS S périphérique M.2 type SATA,

[——1] [——1

(SATA3_4: I _ SATA3_1 est désactivé.
voir p.1, No. 21) * Si M2_3 est occupé par un
(SATA3_S5: périphérique M.2 type PCle,
voir p.1, No. 20) SATA3_0 est désactivé.
Embases USB 2.0 Use_PwR Cette carte mére comprend deux

(USB_3_4 a9 broches)

(voir p.1, No. 25)

(USB_5_6 a9 broches) !
(voir p.1, No. 24)

embases USB 2.0. Chaque embase
USB 2.0 peut prendre en charge
deux ports.
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Embases USB 3.2 Genl vous Cette carte mére comprend deux
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4 a 19 broches) ntA_PA_SSRX- mapesse - connecteurs. Chaque embase USB
IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 11) onp mapessoe 32 Genl peut prendre en charge
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND deux orts.
GND IntA_PB_D- p "
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
55 23
A = > 3
(USB3_5_6 4 19 broches) s oF 22
E 22 22
voir p.1, No. 23 22,898,868
! %
2532322932 :25%
SEEEEFE55E
E 7
33 33 33
ol s o'y
?° 88 99
i OER
%G
Embase audio du panneau OND cEncE# Cette embase sert au branchement
MIC_RET . .
frontal ouT_RET des appareils audio au panneau
(HD_AUDIOL1 a 9 broches) audio frontal.
(voir p.1, No. 29) !
ourz_L
J_SENSE

)

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

2. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau

frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».



Connecteurs du ventilateur
de chéssis/pompe a eau
(CHA_FAN1/WPa

4 broches)

(voir p.1, No. 12)
(CHA_FAN2/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 31)
(CHA_FAN3/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 28)
(CHA_FAN4/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 18)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Cette carte meére est dotée

de quatre connecteurs pour
ventilateur de chassis a
refroidissement par eau a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chassis a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur

du processeur

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Cette carte meére est dotée d’'un

connecteur pour ventilateur de

+12V
(CPU_FANI a 4 broches) GND processeur (Quiet Fan) a 4 broches.
(voir p.1, No. 3) Si vous envisagez de connecter
1234 . s
un ventilateur de processeur a 3
broches, veuillez le brancher sur la
broche 1-3.
Connecteur pour 4821 Cette carte meére est dotée d'un
ventilateur de processeur / connecteur pour ventilateur de
pompe a eau E A,\?_ vgn AGE processeur a refroidissement par
s CPU_FAN_SPEED 3 4 broches. Si visagez
(CPU_FAN2/WP a FAN_SPEED, CONTROL eau a 4 broches. Si vous envisage
4 broches) de connecter un ventilateur de

(voir p.1, No. 6)

refroidisseur d'eau pour processeur
a 3 broches, veuillez le brancher

sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 10)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur dalimentation ATX

a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 13.
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Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

ULy
LU0

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
12V a 8 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branchements

sur la Broche 1 et la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez vérifier
que le cable d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
céable d'alimentation PCle sur ce

connecteur.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

U
L]

Veuillez connecter une source
d'alimentation ATX 12 V a ce

connecteur.

*La fiche d'alimentation électrique
s'adapte a ce connecteur dans un

seul sens.

*Le branchement d'un céble ATX
12V a 4 broches a ATX12V2 est
optionnel.

*Pour un surcadengage avance,
nous conseillons d’utiliser ce
connecteur avec ATX12V1.

Embase USB 3.2 Gen2x2
Type C sur panneau avant
(F_USB31_TC_la

20 broches)

(voir p.1, No. 13)
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USB Type-C Cable

Cette carte mere comprend une
embase USB 3.2 Gen2x2 Type C
sur le panneau avant. Cette embase
sert & connecter un module USB
3.2 Gen2x2 pour des ports USB 3.2

Gen2x2 supplémentaires.



Embase SPI TPM
(SPI_TPM_J1a
13 broches)

(voir p.1, No. 16)

1

SPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present

LK
SPI_MOSI
RST#
‘TﬁM,PlRo

O[O]O[O[O][O]O

OOOO?

RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CS0
SPI_DQ2

‘ SPI_TPM_CS#

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systéme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numeériques et de préserver
l'intégrité de la plateforme.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TBI1 a5 broches)

(voir p.1, No. 30)

Veuillez connecter une carte
dextension Thunderbolt™ (AIC) a
ce connecteur via le cable GPIO.
*Veuillez installer la carte
Thunderbolt™

AIC sur PCIE4 (emplacement par
défaut).

Embase LED RVB
(RGB_LEDI a4 broches)
(voir p.1, No. 26)

(RGB_LED?2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 7)

[QIRIQIC)

12V G R

B

R

G

1
1

B

2v

L'embase RVB sert a connecter le
céble d'extension LED RVB qui
permet aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
cable peut étre endommaggé.
*Veuillez consulter la page 41 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.

Embases LED adressables
(ADDR_LED1 a 3 broches)
(voir p.1, No. 27)

(ADDR_LED?2 a 3 broches)
(voir p.1, No. 8)

1
GND
DO_ADDR

VouT

|

GND

DO_ADDR
vouT

Cette embase sert a connecter un
céble de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais
le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cible peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page 42 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock Z590 Pro4, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre
eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente
in uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA pits recenti e di supporto di CPU anche sul
sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

+ Scheda madre ASRock Z590 Pro4 (Form Factor ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock Z590 Pro4

+ CD di supporto ASRock Z590 Pro4

2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 4 x viti per Socket M.2 (opzionali)

« 1 x Distanziatore per Socket M.2 (opzionali)

« 1 supporto per scheda grafica (opzionale)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

. Fattore di forma ATX

+ Design condensatore solido

. Supporta processori 10° Gen Intel® Core™ e processori 11* Gen
Intel® Core™ (LGA1200)

+ Digi Power design

+ Potenza a 14 fasi

+ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Supporto di CPU unlocked Intel® K-Series

- Intel® Z590

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
+ 4xalloggi DIMM DDR4
« processori 11 Gen Intel® Core™ supportano DDR4 non ECC,
senza buffer fino a 4800+(OC)*
« processori 10° Gen Intel® Core™ supportano DDR4 non ECC,
senza buffer fino a 4666+(0C)*
* 11° Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) supportano DDR4 fino a 3200;
Core™ (i3), Pentium® e Celeron® supportano DDR4 fino a 2666.
* 10 Gen Intel® Core™ (i9/i7) supportano DDR4 fino a 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® e Celeron® supportano DDR4 fino a 2666.
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di
memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
+ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita
non ECC)
+ Capacita max. della memoria di sistema: 128GB
+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
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Alloggio Processori 11° Gen Intel” Core™

d’espansione -

2 x PCI Express x 16 slot (PCIE2/PCIE4: singolo a Gen4x16
(PCIE2); doppio a Gen4x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*

Processori 10° Gen Intel® Core™

2 x PCI Express x 16 slot (PCIE2/PCIE4: singolo a Gen3x16
(PCIE2); doppio a Gen3x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

3 x alloggi PCI Express 3.0 x1

Supporta AMD Quad CrossFireX" e CrossFireX™

1 x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e
Intel®* CNVi (Integrated WiFi/BT)

Contatti doro 15 nell’alloggio VGA PCle (PCIE2)

Grafica * La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite

VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU

integrata.

I processori 11° Gen Intel® Core™ supportano architettura grafica
Intel® X° (Gen 12). processori 10° Gen Intel® Core™ supportano
grafica Gen 9

Grafica, multimedialita e calcolo: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Grafica integrate Intel®, Sincronizzazione video

Intel® Quick, Grafica ibrida/commutabile, OpenCL 2.1
Visualizzazione e sicurezza dei contenuti: Rec. 2020 (Ampia gamma
di colori), Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Blu-ray Disc
Doppia uscita grafica: supporto di porte HDMI e DisplayPort 1.4
tramite controller display indipendenti

Supporta HDMI 2.0 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 60Hz

Supporta DisplayPort 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2304) a 60Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.0

(E necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto HDCP 2.3 con le porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI 2.0
e DisplayPort 1.4

* Processori 11° Gen Intel® Core™ supportano grafica HDMI 2.0.

Processori 10° Gen Intel® Core™ supportano grafica HDMI 1.4.
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Audio « Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897)
+ Supporta protezione da sovratensione
+ Nahimic Audio

LAN + 2,5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s
+ Dragon RTL8125BG
« Supporta il software Dragon 2,5G LAN
- Controllo intuitivo di regolazione automatica della larghezza di
bandal
- Interfaccia grafica facile da usare
- Statistiche d'uso della rete
- Impostazioni predefinite ottimizzate per le modalita di Gioco,
Navigazione e Streaming
- Controllo priorita personalizzato dall'utentel
+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Supporto PXE

1/0 pannello - 3 x punti di montaggio antenna
posteriore + 1x porta mouse/tastiera PS/2
+ 1xporta HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 2x Porta USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) (ReDriver) (Supporto protezione
ESD)
« 2x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
+ 2xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1 xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
+ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

Archiviazione - 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,

RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 18),
NCQ, AHCI e Hot Plug*

*Se M2_2 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_2

sara disabilitato.

*Se M2_3 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_1

sara disabilitato.

*Se M2_3 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo PCle, SATA3_0

sara disabilitato.
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1 socket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo PCI Express
2260/2280 M.2 tipo M Key fino a Gen4x4 (64 Gb/s) (supportato
solo con processori 11* Gen Intel” Core™)**

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express
fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_3), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel* Optane™

** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

** Supporta kit ASRock U.2

Connettore + 1x connettore SPI TPM
1 x connettore LED alimentazione e altoparlante
+ 2xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12 V/3 A, 36 W strip LED
+ 2 x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W
1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadilA (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi
di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
4 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP e CHA_FAN4/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola
a3 pino4apin.
1 x connettore alimentazione ATX 24-pin
1 x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimentazione
ad alta densita)
1 x connettore alimentazione 12V 4-pin (connettore alimentazione

ad alta densita)
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

1 x connettore audio pannello frontale

1 connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta carta ASRock
Thunderbolt 4 AIC)

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)

2 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)
(hub ASMedia ASM1074) (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

1 porta USB 3.2 tipo C connettore Gen2x2 (20 Gb/s) (supporto

protezione da scariche elettrostatiche) sul pannello frontale

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione multipla tensione CPU Core/Cache, GT, DRAM,
VPPM, VCCIN AUX, VCCIO, VCCST, VCCSA

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

A regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open

Jumper per azzerare la CMOS 1.2
(CLRMOS1) (o o]
(vedere pag. 1, n. 22) 2-pin Jumper

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se € necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire 'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.
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4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto d'alimentazione,

sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1,n. 17)

il tasto di ripristino e l'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base

all'assegnazione dei pin definita di

HDLED-
HDLED+ seguito. Annotare i pin positivi e

negativi prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto d’alimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione ¢ possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
é acceso quando il sistema & in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principal di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED
dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il

modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi
e lussegnazione dei pin siano corrette.
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Connettore LED
alimentazione e
altoparlante
(SPK_PLEDI a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5V |
L

olo
Q

0. |
PLED+
PLED+
PLED-

Collegare i LED alimentazione e

altoparlante a questo connettore.

Connettori Serial ATA3 Questi sei connettori SATA3
Angolo destro: supportano cavi dati SATA
(SATA3_0: o i o per dispositivi di archiviazione
vedere pag. 1, n. 15) E E interna, con una velocita di
(Superiore) w = w trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_L: 2' n ;' *Se M2_2 ¢ occupato da un
vedere pag. 1, n. 15) E E dispositivo M.2 di tipo SATA,
(Inferiore) o= =lv NPT
SATA3_2 sara disabilitato.
(SATA3_2:
vedere pag.1, n. 14) * Se M2_3 ¢ occupato da un
(Superiore) SATAﬁ ﬁ dispositivo M.2 di tipo SATA,
(SATA3_3: — SATA3_1 sara disabilitato.
vedere pag.1, n. 14) * Se M2_3 ¢ occupato da un
(Inferiore) dispositivo M.2 di tipo PCle,
Verticale: SATA3_0 sara disabilitato.
(SATA3_4:
vedere pag.1, n. 21)
(SATA3_5:
vedere pag.1, n. 20)
Header USB 2.0 use_PwR Ci sono due connettori USB 2.0

(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)
(USB_5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)
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su questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.
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Header USB 3.2 Genl veus Ci sono due connettori su questa
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4a 19 pin) ntA_PA_SSRX- mAPessrxs gcheda madre. Ciascun header
Inta_PA_SSRX+ anp
(vedere pag. 1, n. 11) ene mapesse - JSB 3.2 Genl puo supportare due
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND porte.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
INtA_PA_D+ Dummy
;
55 23
USB3_5_6a 19 pin 55 o2 G2
(USB3_5_1 pin) 23 2% 2%
vedere pag. 1, n. 23 22,898,889
(vederepag. 1.0 23)

:

9359229335
izE822885 8
233 33 33
S oBE oe
84 44
Header audio pannello GNERESE(I:\ICE# Questo header serve a collegare i
Mi T
anteriore ouT_RET dispositivi audio al pannello audio

(HD_AUDIO1 a 9 pin) anteriore.

(vedere pag. 1, n. 29)

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
Q chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel

nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull' header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.
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Connettori ventola chassis / 1321

pompa dell'acqua
CHA_FAN1/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 12)
CHA_FAN2/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 31)
CHA_FAN3/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 28)
CHA_FAN4/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 18)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

~ o~ ~ o~ o~~~

Questa scheda madre ¢ dotata di
quattro connettori ventola a 4 pin
per il raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamento
ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
1-3.

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a4 pin)

Questa scheda madre ¢ dotata

di un connettore per la ventola

+12v
(vedere pag. 1, n. 3) OND della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
1234
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore ventola CPU / Questa scheda madre & dotata
pompa dell'acqua 4821 di un connettore per la ventola
(CPU_FAN2/WP a 4 pin) della CPU con raffreddamento
GND

(vedere pag. 1, n. 6) FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a

3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.



Connettore di
alimentazione ATX da 12V
(ATX12V1 a 8 pin)

(vedere pag. 1,n. 1)

UL
OO

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12 V a 8 pin. Per
utilizzare un'alimentazione ATX a
4 pin, collegarla lungo il pin 1 e il

pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo
connettore.

Connettore di
alimentazione ATX da 12 V
(ATX12V2 a4 pin)

(vedere pag. 1, n. 2)

N
U

Collegare un alimentatore ATX a
12 V a questo connettore.

*La spina di alimentazione
puo essere inserita in questo
connettore con un solo

orientamento.

*11 collegamento di un cavo
ATX 12V a4 pina ATX12V2 e

opzionale.

*Per loverclock avanzato,
si consiglia I'uso di questo
connettore con ATX12V1.

Connettore USB 3.2
Gen2x2 tipo C pannello
anteriore
(F_USB31_TC_1 a 20 pin)
(vedere pag. 1, n. 13)

USB Type-C Cable

E presente un connettore USB 3.2
Gen2x2 tipo C pannello anteriore
su questa scheda madre. Questo
connettore viene utilizzato per il
collegamento di un modulo

USB 3.2 Gen2x2 per porte USB 3.2

Gen2x2 supplementari.

7590 Pro4
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Connettore SPI TPM
(SPI_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

SPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present

CLK
SPI_M

RS

0S|
TH#

‘ TPM_PIRQ

]

OJO[O]OO]O
i (el[e](e)(e][e)(e]

@

| s
ND

I_TPM_CS#

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che puo
archiviare in modo sicuro chiavi,
certificati digitali, password e dati.
Un sistema TPM permette anche
di potenziare la sicurezza della
rete, di proteggere identita digitali
e di garantire l'integrita della
piattaforma.

ConnettoreThunderbolt
AIC

(TB1 a5 pin)

(vedere pag. 1, n. 30)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) a questo
connettore utilizzando il cavo
GPIO.

* Installare la scheda Thunderbolt™
AIC nell’alloggio (predefinito)
PCIE4.

Collettore LED RGB
(RGB_LED1 a 4 pin)

I collettore RGB viene utilizzato
per collegare la prolunga LED
RGB, che consente agli utenti

(vedere pag. 1, n. 26) 12VG R B
di scegliere tra vari effetti di

(RGB_LED2 a 4 pin) B illuminazione a LED.

(vedere pag. 1, 1. 7) R Attenzione: Non installare il cavo
G LED RGB in senso errato; in
12V caso contrario, il cavo potrebbe

1 danneggiarsi.
* Fare riferimento a pagina 41
per ulteriori istruzioni su questa
basetta.

Header LED indirizzabili Questo header serve a collegare

(ADDR_LEDI a 3 pin) 1 il cavo di estensione del LED

(vedere pag. 1, n.27) GND indirizzabile che consente di

VOUDTO*ADDR scegliere tra vari effetti luce LED.

(ADDR_LED2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

%[

GND

DO_ADDR
vouT

Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 42
per ulteriori istruzioni su questa
basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock Z590 Pro4, una placa base fiable fabricada segtin
el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible en
el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa
base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

+ Placa base ASRock Z590 Pro4 (Factor de forma ATX)
+ Guia de instalacién rapida de ASRock Z590 Pro4

+ CD de soporte de ASRock Z590 Pro4

+ 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 4 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

1 x separador para socket M.2 (Opcional)

« 1 x Soporte de la tarjeta grafica (Opcional)

+ 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

« Factor de forma ATX

« Disefio de condensador solido

« Admite procesadores Intel® Core™ de la 10* generacion y
procesadores Gen Intel® Core™ de la 11° generacién (LGA1200)

« Digi Power design

- Disefio de 14 fases de alimentacién

+ Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

+ Compatible con CPU serie K desbloqueada de Intel®

- Intel® Z590

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
+ 4xranuras DIMM DDR4
« Los procesadores Intel* Core™ de la 11° generacién admiten
memoria sin bufer DDR4 no ECC hasta 4800+ (OC)*
« Los procesadores Intel* Core™ de la 10° generacién admiten
memoria sin bufer DDR4 no ECC hasta 4666+ (OC)*
* Intel® Core™ (19/i7/i5) de la 11° generacion admiten DDR4 de hasta
3200; Core™ (i3), Pentium® y Celeron” compatible con DDR4 de hasta
2666.
* Intel® Core™ (19/i7) de la 10 generacion admiten DDR4 de hasta
2933; Core™ (i5/i3), Pentium® y Celeron® compatible con DDR4 de
hasta 2666.
* Para obtener mds informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
« Admite médulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)
«+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 128GB
« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
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Ranura de Procesadores Gen Intel® Core™ de la 11° generacién
expansion + 2 ranura PCI Express x16 (PCIE2/PCIE4: simple a Gen4x16
(PCIE2); dual a Gen4x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*
Procesadores Gen Intel® Core™ de la 10° generacién
+ 2 ranura PCI Express x16 (PCIE2/PCIE4: simple a Gen3x16
(PCIE2); dual a Gen3x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
+ 3 x Ranuras PCI Express 3.0 x1
- Compatible con AMD Quad CrossFireX"™ y CrossFireX""
+ 1xM.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/BT
tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)
+ Contacto 15p Gold en ranura VGA PCle (PCIE2)

Graficos * Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles tinicamente con procesadores con GPU integrado.

« Los procesadores Gen Intel® Core™ de la 11° generacién admiten la
arquitectura de graficos Intel® X (Gen 12). Los procesadores Intel®
Core™ de la 10° generacién admiten graficos de la 9° generacién.

« Gréficos, Multimedia & Compute: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid/Switchable Graphics, OpenCL 2.1

+ Seguridad de visualizacion y contenido: Rec. 2020 (gama de colores
amplia), Microsoft PlayReady 3.0, disco Blu-ray UHD/HDR

« Salida grafica dual: compatible con puertos HDMI y DisplayPort 1.4
mediante controladores de pantalla independientes

+ Compatible con HDMI 2.0 con una resolucién méxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz

» Compatible con DisplayPort 1.4 con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60Hz

+ Compatible con Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCCy
HBR (audio de alta velocidad de bits) con puerto HDMI 2.0
(Se requiere un monitor HDMI compatible)

» Compatible con HDCP 2.3 con puertos HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4

+ Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4

* Los procesadores Intel® Core™ de la 11° generacién admiten
HDMI 2.0. Los procesadores Intel® Core™ de la 10° generacién
admiten HDMI 1.4.
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

Almacena-
miento

« 7.1 Audio CH HD (Cddec de audio Realtek ALC897)
+ Admite proteccion contra sobretensiones
+ Audio Nahimic

2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
« Dragon RTL8125BG
+ Admite el software Dragon 2,5G LAN
- Ajuste automatico inteligente del control de ancho de banda
- Interfaz de usuario sencilla visual
- Estadisticas de uso de red visuales
- Configuracion predeterminada optimizada para juegos, el
explorador y modos de streaming
- Control de prioridades personalizado por el usuario
+ Admite la funcién Reactivacién de LAN
+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
+ Admite PXE

3 x Puntos de instalacion para la antena

+ 1x puerto de ratén/teclado PS/2

« 1xpuerto HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

+ 2 x Puerto USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) (ReDriver) (Admite proteccion
contra descargas electrostaticas)

+ 2xPuertos USB 3.2 Genl (Admite proteccion contra descargas
electrostdticas)

+ 2xPuertos USB 2.0 (Admite proteccién contra descargas
electrostdticas)

+ 1 xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

+ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

+ 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
Technology 18), NCQ, AHCI y conexion en caliente*

*Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_2 se
deshabilitara.

* Si M2_3 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_1 se
deshabilitara.

*Si M2_3 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo PCle, SATA3_0 se
deshabilitara.
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Conector

+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2260/2280 con clave M hasta Gen4x4 (64 Gb/s)
(se admite solamente con procesadores Intel® Core™ de la 11*
generacion)**

+ 1xZocalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3
6,0 Gb/s M..2 de tipo 2260/2280 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Zocalo Ultra M.2 (M2_3) que admite el modulo SATA3
6,0 Gb/s M..2 de tipo 2260/2280/22110 con clave M y el médulo
PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel”

** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

** Admite el kit U.2 de ASRock

+ 1 x Conector SPI TPM
+ 1x LED de alimentacién y base de conexiones para el altavoz
+ 2x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 2x Cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/
CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).
+ 4 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP y CHA_FAN4/WP se pueden detectar automaticamente si se usa
el ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1x conector de alimentacién ATX de 24 contactos
+ 1 Conector de alimentacion de 8 contactos y 12 V (conector de
alimentacion de alta densidad)
1 Conector de alimentacion de 4 contactos y 12 V (conector de

alimentacion de alta densidad)
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Funcion de la
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificaciones

1 x Conector de audio en el panel frontal

1 x Conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (solamente se admite
tarjeta ASRock Thunderbolt 4 AIC)

2 x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

2 x Base de conexiones 3.2 Genl (Admite 4 puertos USB 3.2 Genl)
(concentrador ASMedia ASM1074) (Admite proteccién contra
descargas electrostaticas)

1 x Base de conexiones USB 3.2 Gen2x2 Tipo C en el panel frontal
(20 Gb/s) (Admite proteccion contra descargas electrostéticas)

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

Varios ajustes de voltaje de nucleo y caché de CPU, GT, DRAM,
VPPM, VCCIN AUX, VCCIO, VCCST, VCCSA

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis,
bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Supervision del voltaje: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64 bits
FCCyCE

Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion
preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las

f Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad

del sistema e, incluso, danar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de CMOS 1.2
(CLRMOS]1) (@ o]
(consulte la pdg. 1, n° 22) 2-pin Jumper

CLRMOSTI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contraseiia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serdn eliminados
Unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard

t Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre

de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema
(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17)

Conecte el botén de alimentacion,
el botdn de restablecimiento y el

indicador de estado del sistema

que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segtin las

HDLED-
HDLED+ asignaciones de contactos que se

indica a continuacion. Cercidrese
de cuadles son los contactos positivos
y los negativos antes de conectar los
cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard mediante el boton de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al botén de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el boton de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de
forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diseio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.



LED de alimentaci6n y base de
conexiones para la altavoz
(SPK_PLEDI de 7 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 19)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
v |

[@)[¢)
Q

5. |
PLED+
PLED+
PLED-

Conecte el LED de alimentacion del
chasis y el altavoz del chasis a esta

base de conexiones.

Conectores Serie ATA3
Angulo recto:
(SATA3_0:

consulte la pag.1, n° 15)
(Superior)

(SATA3_1:

consulte la pag.1, n° 15)
(Inferior)

(SATA3_2:

consulte la pag. 1, n° 14)

SATA3_2
SATA3_3

[
[

SATA3 4 SATA3_5

SATA3_0
SATA3_1

Estos seis conectores SATA3

son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de datos
de hasta 6,0 Gb/s.

*S§i M2_2 se ocupa con un
dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_2 se deshabilitara.

(Superior) *Si M2_3 se ocupa con un
[——1| [——1

(SATA3_3: =i = dispositivo M.2 de tipo SATA,

consulte la pag. 1, n° 14) SATA3_]1 se deshabilitara.

(Inferior) *Si M2_3 se ocupa con un

Vertical: dispositivo M.2 de tipo PCle,

(SATA3_4: SATA3_0 se deshabilitara.

consulte la pag. 1, n° 21)

(SATA3_5:

consulte la pag. 1, n° 20)

Cabezales USB 2.0 USB_PWR Hay dos bases de conexiones USB

b

(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 25)
(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 24)

2.0 en esta placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

7590 Pro4
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Cabezales USB 3.2 Genl vus Hay dos bases de conexiones en esta

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4 de 19 contactos)  'A-Passrx mapessc placa base. Cada cabezal
IntA_PA_SSRX+ GND
(consulte la pag. 1, n° 11) oo maress [JGB 3.2 Genl admite dos puertos.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
55 23
z I3
(USB3_5_6 de 19 contactos) 55 o8 2
E 22 22
. 'y i o
(consulte la pag. 1, n° 23) E20880%85
PosxxsxEE

:

93593229335
32258228858
223 3333
o o IU) Im I(/) I(/)
P 2% gg
XX £R
¥R RS
Cabezal de audio del panel N esence# Este cabezal se utiliza para conectar
MIC_RET . L. .
frontal OUT_RET dispositivos de audio al panel de

(HD_AUDIOI1 de audio frontal.
9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 29)

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
Q conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para

que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual
y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coldquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuacién:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).
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Conectores del ventilador
de la bomba de agua/chasis 12
(CHA_FAN1/WP de

4 COI’ItaCtOS) FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

(consulte la pag. 1, n° 12) A

(CHA_FAN2/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 31)
(CHA_FAN3/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 28)
(CHA_FAN4/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 18)

Esta placa base proporciona cuatro
conectores para el ventilador del
chasis para refrigeracion por agua
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de disipador
por agua del chasis de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Conector del ventilador
dela CPU

Esta placa base contiene un conector

de ventilador (ventilador silencioso)

+12v
(CPU_FANI1 de GND de CPU de 4 contactos. Si tiene
4 contactos) pensando conectar un ventilador
1234
(consulte la pag. 1, n° 3) de CPU de 3 contactos, conéctelo al
pag
contacto 1-3.
Conector del ventilador 4821 Esta placa base proporciona un
de la bomba de agua/CPU conector de ventilador de CPU de
GND

(CPU_FAN2/WP de

4 contactos)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(consulte la pag. 1, n° 6)

refrigeracion por agua de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de disipador
por agua de CPU de

3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de

24 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.
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Conector de alimentaciéon
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pdg. 1, n° 1)

ULy
LU0

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX de
12V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.

*Advertencia: Asegurese de que el
cable de alimentacion conectado
corresponda a este CPUyno a

la tarjeta grafica. No conecte el
cable de alimentacion PCle a este

conector.

Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

U
L]

Conecte una fuente de alimentaciéon
ATX 12V en este conector.

*El enchufe de la fuente de
alimentacion encaja en este

conector en una unica direccion.

*Conectar un cable de 4 contactos
ATX 12V al ATX12V2 es opcional.

*Para un aumento avanzado

de la velocidad del reloj, le
recomendamos usar este conector
junto con ATX12V1.

Base de conexiones

USB 3.2 Gen2x2 de tipo C
en el panel frontal
(F_USB31_TC_1de

20 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 13)

USB Type-C Cable

Existe una base de conexiones
USB 3.2 Gen2x2 de tipo Cen el
panel frontal en esta placa base.
Esta base de conexiones se utiliza
para conectar un médulo USB 3.2
Gen2x2 para puertos USB 3.2
Gen2x2 adicionales.



Conector SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 de

13 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 16)

sPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present

CLK
SPI_MOSI

RST#

‘ TPM_PIRQ
I

OJO[O]OJO]O[O
1QIOIOIOIO[O

I
‘ SPI_TPM_CS#
GND

RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

Este conector es compatible con el
sistema SPI Modulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura claves,
certificados digitales, contrasefias

y datos. Un sistema TPM también
ayuda a aumentar la seguridad

en la red, protege las identidades
digitales y garantiza la integridad de
la plataforma.

Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 30)

|

Enchufe una tarjeta complementaria
(AIC) Thunderbolt™ a este conector
mediante el cable GPIO.

*Instale la tarjeta Thunderbolt™

AIC a PCIE4 (ranura
predeterminada).

Cabezales de LED RGB
(RGB_LEDI1 de
4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 26)

(RGB_LED2 de
4 contactos)

(consulte la pag. 1, n°7)

12V G R B

B

R

G

12v
1

El cabezal RGB se utiliza para
conectar el alargador de LED RGB
que permite a los usuarios elegir
entre varios efectos de iluminaciéon
de LED.

Precaucion: Nunca instale el cable
de LED RGB con la orientacion
incorrecta ya que, de lo contrario,
el cable puede danarse.

*Consulte la pagina 41 para obtener
mds instrucciones sobre esta base de
conexiones.

Cabezales de LED
direccionables
(ADDR_LEDI1 de

3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 27)

(ADDR_LED?2 de
3 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 8)

)
GND
DO_ADDR
vouT

GND
DO_ADDR
vouT

;

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacién LED.

Precaucion: Nunca instale el

cable de LED direccionable con

la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiarse.

*Consulte la pagina 42 para obtener
mas instrucciones sobre esta base de
conexiones.
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1 BBepeHne

Brrarojapnm Bac 3a mpuoGpeTeHne HafieXXHOI MaTepuHCKoit aTel ASRock 2590

Pro4, BbIITycKaeMoii I0f| HOCTOSTHHBIM CTPOINM KOHTposeM KoMmauuu ASRock. 9ta
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecIedrBaeT BeMMKO/IEIIHYIO IPOM3BOAMUTEIbHOCTD M OTINYALTCA
HaJIeXXHOI KOHCTPYKIIeil B COOTBETCTBUM ¢ TpebGoBanmsamu komnanun ASRock B

OTHOUIICHNM Ka4eCTBa U TONTOBEYHOCTIL.

Ilo npuuuHe 06HO8NIEHUS XAPAKMEPUCIIUK CUCTNEMHOLL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20

obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosujeti 00KymMeHmauu mosxem Ovimy usmereHo 6e3
npedeapumernvHozo ysedomaerus. IIpu usmereHu codepiumozo HaCmosu4e2o 00KyMeHmMa
€20 06H087IeHHAs 8epcusi Gydem docmynHa Ha se6-caiime ASRock 6es npedsapumensHozo
yeedomnenus. IIpu Heo6X00UMOCMU mexHu®eckoil no0depucki, CBA3AHHOLL C MAMepPUHCKOL
naamol, nocemume 6e6-caiim u Hatioume Ha Hem UHHOPMALUI0 0 MOOEN UCHONb3YeMOTE
samu mamepurckoil nnamol. Ha ée6-caiime ASRock maxace moxcHo Hatimu camviii nocreOHutt
nepeuenv noodepiucusaemvlx VGA-kapm u IIT1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT nocTtaBKu

+ Marepuuckas mara ASRock Z590 Pro4 (dpopm-dakrop ATX)

+ Kparkoe pykoBopcTBo 1o ycranoske ASRock Z590 Pro4

« Kommaxkt-muck ¢ ITO mns nmarer ASRock Z590 Pro4

« 2 xabenst nepepaun aHubix Serial ATA (SATA) (nprno6peTaroTcst OTAEIbHO)
+ 4 BuHTa 151 ¢110TOB M.2 (Ipno6peTarTcsi OTAENIbHO)

+ 1 croiika s rHesfa M.2 (mpro6peTraoTcs OT/ie/IbHO)

« Jlepxatenb BupeoKapTsl, 1 wr. (mprobperaeTcst OTHENbHO)

-1 SKpaH ITaHe/NIN € IIOpTaMI BBOJAa-BbIBOJIA
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1.2 TexHN4YeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

dopm-daxrop ATX
CxeMa Ha OCHOBE TBEPHOTE/IbHbIX KOHIEHCATOPOB

Tonnepsusatorcs mporeccopst Gen Intel® Core™ 10 moxomenms u
npoueccopst Gen Intel® Core™ 11 moxonenus (LGA1200)

Digi Power design

Cucrema mutanus 14

[MoxnepxuBaertcs Texuonorus Intel® Turbo Boost Max 3.0
[Moxnepyxxa mpoueccopos Intel® cepun K ¢ pazbnokupoBanHbIM
MHOXXUTeIEM

Intel® Z590

JIByxKkaHanbHas namaTb DDR4

4 x rnesga DDR4 DIMM

ITporeccopsr Intel® Core™ 11 mokonenus TIOIfIeP>KUBAIOT MO/
HebybepusoBanHoi mamsat DDR4 o 4800+(0C) 6e3 ECC*
IIpomeccopst Intel® Core™ 10 mokoeHms MOAEP>KMBAIOT MOTY/IN
HeOydepusosannoi mamsat DDR4 o 4666+(0OC) 6e3 ECC*

* IIporeccopsr 11 mokonenus Intel” Core™ (i9/i7/i5) TIOJI/IeP>KIBAIOT
mamsite DDR4 ¢ wacroroit 1o 3200; Core™ (i3), Pentium® u Celeron®

nogaepKuBarT namAaTb DDR4 ¢ yactoroit 1o 2666.
* IIpoueccopst 10 mokonenus Intel® Core™ (19/i7) noppepxmBaioT
mamsate DDR4 ¢ wacroroit 5o 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® 1 Celeron®

nopgepXuBaroT namAaTb DDR4 ¢ yacroToit 1o 2666.

* NonmonuuTenbHas nHGOpManys npezcrasnena B Crmcke

coBMectuMmoit mamaATu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite ASRock.

(http://www.asrock.com/)

ITopneprxka mopyreit mamstu ECC UDIMM (pa6ota B pesxume,
ormmarom ot ECC)

Makcumanbubiii 06bem O3Y: 128 I'b

IMoppepxuBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
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Cnotbi IIpoueccopsr 11 mokonenus Intel® Core™

pacwmpenus  °

2 x PCI Express x16 ruesy (PCIE2/PCIE4: ofyHapHbIi ipy
Gen4x16 (PCIE2); nBoitHoit npu Gendx16 (PCIE2) / Gen3x4
(PCIE4))*

Ipoueccopsi 10 mokonenmus Intel® Core™

2 x PCI Express x16 ruesp (PCIE2/PCIE4: opuuapHbIil mpu
Gen3x16 (PCIE2); nBoitroit mpu Gen3x16 (PCIE2) / Gen3x4
(PCIE4))*

* Ilopiep>XMBalOTCA B KaueCTBe 3arpy3ouHbix SSD-aucku tuma NVMe

3 cnora PCI Express 3.0 x1

IMoppepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX ™

1 cnot M.2 (xmo4 E) st mogynss WiFi/BT tuma 2230 n Intel® CNVi
(Bcrpoennsie WiFi/BT)

15u 3onmouensie KoHTaKThI pasbeMa VGA PCle (PCIE2)

Mpaduueckaa * Berpoennsii Bupeoanantep Intel” UHD Graphics n Bbixoms: VGA

noacncrema TIOAAEPKMBAIOTCA TOTBKO IIPY VICIIO/Ib30OBAHUN HH CO BCTPOEHHBIMI

rpaduuecKuMM IpoIeCCOpamIL.

Iporeccopsr 11 moxomenus Intel® Core™ nopmepsxusator
rpadudeckylo apxutekTypy Intel® X* (moxomnenue 12). ITpomeccopst
10 moxonenus Intel® Core™ mopnepsusator rpaduky 9 moxoneHus
Ipaduka, mynprimesya u Borancienus: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, BctpoeHHbIe Bu3yanbHble 37eMeHTsI Intel®, Intel”
Quick Sync Video, In6puanas / nepexmodaemas rpadpuka,
OpenCL 2.1

OrobpaxkeHne u 6e30macHOCTb copepskanms: Rec. 2020 (mmpoxast
1BeToBas raMmma), Microsoft PlayReady 3.0, Juck UHD/HDR
Blu-ray

JIBa rpaudyecKux BbIXOfA: MOfifepkka moproB HDMI u
DisplayPort 1.4 He3aBUCHMBIMI KOHTPOJIIEPAMM AUCIITIES
Toppepxxa HDMI 2.0 ¢ MakcuManbHbIM pasperierneM o 4K x 2K
(4096x2160) mpm 60 I1x

IMoppep>xnBaercst DisplayPort 1.4 ¢ MakcMMaIbHBIM pa3peleHneM
10 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Ity

IMoppepyxxa Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC n

HBR (High Bit Rate Audio) mo HDMI 2.0 (reo6xopnm HDMI-
COBMECTHMBIII MOHITOD)

Iopnepxusaercs Gynxuys HDCP 2.3 yepes moprst HDMI 2.0
DisplayPort 1.4

IMoppmeprxka BeiBOAa Bupieo ¢ paspemrennem 4K Ultra HD (UHD) Ha
noptet HDMI 2.0 u DisplayPort 1.4

* TIponeccopsr 11 mokonenns Intel® Core™ mopnepkusator naTepdeiic

HDMI 2.0. [Tporeccops! 10 moxonenus Intel® Core™ TOJI/IEPXKMBAIOT
nurepdeiic HDMI 1.4.
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3BYK + 7.1-KaHa/IbHBIN 3BYK BBICOKOII YeTKOCTH (aymmokoziek Realtek
ALC897)
+ 3amuTa OT NepernajgoB HAPSDKEHW B 9/IEKTPUIECKOIT CeTH
+ Aynuo Nahimic

LAN + 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 M6/c
+ Dragon RTL8125BG
« Toppepxxa I10 Dragon 2,5G LAN
- YipaBjieHne IPOITYCKHOI CIOCOOHOCTBIO C MHTE/IEKTyaIbHON
ABTOHACTPOJKON
- HarmagHelit yIo06HBII ITONTb30BaTeIbCKIIT MHTEPEIiC
- HaI‘)'IHJIHaH CTATUCTUKA MICIIO/Ib3SOBAHMA CETN
- OnTuMM3MpOBaHHAsA HACTPOIKA 10 YMOTYAHMIO TAPAMETPOB
Wrpa, bpaysep u PexxuMoB OTOKOBOII epeadn
- HacrpamBaemoe nonmb3oBatesieM yIpaBieHne O4epefHOCThIO
« TloppepxuBaercs npobysxpeHe 1o JIBC
« MonHuesamuTa 1 3aluTa OT 37EKTPOCTATUYECKMX PAa3PAIOB
« Tlonpepxupaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Ilomnepxxusaercsa PXE

Toinosble « Toyku KpenyieHus aHTEeHHBI, 3 IIT.
noptbl BBoAa- * 1 X10pT PS/2 fyist Mblim/KmaBuaTypsl
BblBOAA « 1xmnopr HDMI
+ 1 nopt DisplayPort 1.4
+ 2mnopt USB 3.2 Gen2 (10 I'6ut/c) (ReDriver) (c 3awuroit ot
9MIeKTPOCTATUYECKNX PA3PATOB)
+ 2xmnoproB USB 3.2 Genl (c 3amuToit OT 9/MeKTPOCTATUIECKUX
paspsimoB)
+ 2xmnopra USB 2.0 (c 3a1mToii OT 37IeKTPOCTATUYECKMX PA3PAIOB)
« 1 xmopt JIBC RJ-45 ¢ nnpukaropamu (AxtuBHOCTH/CoOeaIHEeHNE U
CKOpOCTBD)
+ Pazpemer HD Audio: mmueitubiit Bxop / dpponTanbhbie AC /
MUKPO(OH

3anomuHalw- -+ 6 paspeMoB SATA3 ¢ mpomyckHoit crioco6HOCTHIO 6,0 I'6/C,

wue noppepxxka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, TexHO/MOr MM

ycTpoiicTBa Intel Rapid Storage 18), NCQ, AHCI n «rops4ero» nogkmodeHnsa*
* Ecmm cnor M2_2 3anAar ycrporictsom M.2 tuna SATA, nnrepdeiic
SATA3_2 6yneT OTK/IIOUeH.
* Ecm cnot M2_3 3anAT ycrporictBoM M.2 tuma SATA, unrepdeiic
SATA3_1 6ypeT OTK/IIOYEH.
* Ecnm cnrot M2_3 3anar ycrpoiictsom M.2 tuma PCle, nnrepdeiic
SATA3_0 6yneT OTK/TIOYEH.
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Pasbembl

« Coxer Hyper M.2 Socket (M2_1) - 1 mT., mopep>xka MOgyis M.2
PCI Express tuma 2260/2280 ¢ xmrouom M o Gen4x4 (64 I'6ur/c)
(mopep>xMBaeTCA TONMbKO ¢ nporeccopamu 11 moxonenns Intel”
Core™)y+*

+ 1 cmor Ultra M.2 (M2_2), mopaep>xusaercs Mogynb M.2 SATA3 ¢
kmouoM M Tuma 2260/2280 ¢ IpOITyCKHOI CIIOCOOHOCTBIO
6,0 ['our/c m Mopyns M.2 PCI Express 1o Bepcun Gen3 x4
(32 T'6ut/c)**

+ 1 cnor Ultra M.2 (M2_3), mogaep>xusaercst MOgynb M.2 SATA3 ¢
kmodoM M tnma 2260/2280/22110 ¢ IPOITYCKHOI CIIOCOOHOCTDHIO
6,0 T6nt/c m momyns M.2 PCI Express o Bepcun Gen3 x4
(32 Téut/c)**

** [TopyepsxuBaetcs TexHonmorus Intel” Optane™
** [opiep>KMBAOTCA B KauecTBe 3arpy3o4ynbix SSD-mucku tuma NVMe
** Iloppmep>xuBaetcst koMmiiekT ASRock U.2

« 1 xxomopka SPI TPM
+ 1 X KO/mopiKa CBeTOAVOHOTO MH/MKATOPA IUTaHMA ¥ KOPIYCHOTO
JIVHaMMKa
« 2 X KOJIOJIKM JyIs TIOK/II0YeHst cBeTopmonHoit RGB-mofncBeTkn
* Tlonmep>kBaeTcs CBeTOAMOAHAA eHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CYMMAapHOI MOIJHOCTbIO 7o 36 BT)

* 2 X KOJIOJIKM aJipecyeMoli CBETOIMONHOI IOJCBETKI
* Tlopmep>KuBaeTcs: CBeTORMOAHAS TeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOJ MOIHOCTBIO 0 15 BT)

+ 1x pasbeM st BeHTHIATOpA OXIaskaeHust LI (4-KOHTaKTHBIIT)

* PagbeM IpOLeCCOPHOTO BEHTU/IATOPA MOANEPKIBAET BEHTUIATOP C
norpebseMbIM TOKOM He 6ormee 1 A (12 Br).

+ 1 X pasbeM /1A BEHTUIATOPA VTN BOJIAHON IOMITBI BOJSHOTO
oxnaxpaenns LTI (4-KoHTaKTHBII) (CMapT-peryniaTop CKOPOCTIH
BEHTIIATOPA)

* PazbeM 11 IPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTH/IATOPA VTN BOJIAHO
TIOMIIBI TIOAIEP)KMBAET BEHTUIATOP C IOTPeb/IsieMbIM TOKOM He 6oriee
2 A (24 Br).

+ 4 X paszbeMbl [ KOPITYCHOTO BEHTW/IATOPA VIV BOJAHOM TIOMITBI
(4-KOHTaKTHBIN) (CMapPT-PEryIATOp CKOPOCTI BEHTUIATOPA)

* PaspeM 1 KOpITyca KOPIYCHOTO BEHTH/IATOPA VIV BOJISHON IIOMITBI
[Ofi/IeP>KUBAET BEHTIIATOP C MOTPeb/IsieMbIM TOKOM He Goree 2 A

(24 Br).

* Ilna pasvemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP,
CHA_FAN3/WP n CHA_FAN4/WP aBTOMaTI4ecKy OmpeensieTcsa
THII TIOAK/IIOYEHHOTO BEHTU/IATOPA: 3- 1IN 4-KOHTaKTHBIIL.

1 paspem muranusa ATX, 24-KOHTaKTHBII

+ 1 pazpem nuranus 12 B (8-KOHTaKTHBII pa3beM IITAHNS BBICOKOI
IJIOTHOCTY)

1 paspem nutanus 12 B (4-KOHTaKTHBIN Pa3beM MUTAHUA BBICOKOI
IIJIOTHOCT)
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« 1 aynmopasbeM i IepefiHeil aHenm

+ 1 AIC-pazpem Thunderbolt (5-xonTakTHbIi1) (ITogmepxnBaeT KapTy
ASRock Thunderbolt 4 AIC)

+ 2 xkomoaxu USB 2.0 (4 mopra USB 2.0) (c 3ammroit ot
9/IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PsI0B)

« 2 xonopka USB 3.2 Genl (4 mopra USB 3.2 Genl) (koHLeHTpaTOp
ASMedia ASM1074) (c 3aIuTOt OT 9/IeKTPOCTATUIECKIX
paspsimoB)

1 xonopxa mopta USB 3.2 Gen2x2 tvn C Ha TIepefiHeit maHemnm
(20 T6muT/c) (C 3aIUTOI OT MEKTPOCTATUIECKUX PA3PS/IOB)

MapameTpbi + AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopjiep>kKoit MHOTOA3bIYHOTO
BIOS rpaduueckoro nHTepdeiica
« Tloppepxka dyHKImit mpoOyxaenns o cranaapry ACPI 6.0
« Togpepxxa SMBIOS 2.7
« Perymuposxka nanpsixenwit appa/kam 111, GT, DRAM, VPPM,
VCCIN AUX, VCCIO, VCCST, VCCSA

KoHTponb « Taxomerp: Bentunarop LIIT; BeHTUIATOpP 1IN NOMIIA BOISHOTO
o6opypoBa- oxnaxxenns IIT; BentunaTop nay nomma BoAsSHOTO OX/IaX/I€HNUA
HUSA KopIyca

+ BecurymHas pa6ora (c aBTOMATHYECKOII PerympOBKOil CKOPOCTI
Bpall[eHNsI B 3aBUCUMOCTH OT Temreparypst LII1): Bentumsitop LT
BenTtunATop uay nomia sopAHoro oxnaxaenns LI, Bentunarop
YU TIOMITA BOZITHOTO OXJTaXK/I€HMs KOpITyca

» Perynuposka ckopoctu Bpaujenns: Benrunarop III; Bentunarop
um nomna BoasHoro oxnaxaenns 1IT; Bentunarop nnm nommna
BOJISTHOTO OX/TaXKJIeHMsI KOpITyca

« Konrponb Hanpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, HanpskeHne Aapa
LII, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO

OnepayunoH- + Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psiaHast)
Hble CCTeMbl

CepTuduka- « FCC,CE
uma + Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heo6xopmm 610K uTanus,
cooTBeTcTBYOmUii cranfapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHoti uHgpopmaueti 06 U30enUU MOKHO 03HAKOMUMbCA HA 6e0-catime: http://www.asrock.com

npumenenue mexronozuu Untied Overclocking u ucnonvsosarue uHcmpymenmos paszona
HE3A6UCUMBLX NPOU3BOOUMeTell, CONpsceH C onpedenienHbiM pUucKom. Paseon npoyeccopa
MOKHCEn CHUSUMD CIMABUBHOCb CUCTEMDbL UL 0aie NPUBECTU K N0BPEHOEHUI0 ee
KOMNOHEHMO06 1 ycmpoiicme. Paszon npoueccopa ocyuyecmensemcst nonb306amenem Ha
cobcmeenHbitl pUCK U 3a co6cmeennbiii cuerm. Mol He Hecem OMEemceeHHOCHIb 3G 603MONCHbITL
yu4epl, 6bI36aHHbLI PA320HOM NPOUECCOPa.

é Crnedyem yuumuvieam, 4imo paszox npoueccopa, 6Kmouas usmerenue Hacmpoex BIOS,
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyuek

YcranoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYyHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembryxa copoca 12
HacTpoek CMOS m
(CLRMOSI1) 2-pin Jumper

(cm. cTp. 1, Ne 22)

CLRMOSI ncnonbayercs i ypanenns sanabix CMOS. Yto6b1 c6pocuThb 1 06HYINTD
TTapaMeTpbl CUCTEMbI Ha HaCTpOﬁKM o yMOTI‘{aHI/IIO, BBIK/TIOUNITE KOMIIPIOTEP U
MBBJ/ICKUTE OTKIIOYUTE Ka6e)11> INTaHMA OT UCTOYHMKA IINTAHNA. BbI)KI[I/ITe 15 CCKYHJI

U HAKMJIHOY IIepeMbIYKOl 3aMKHITe KOHTaKThI pasbeMa CLRMOSI Ha 5 cexynp. He
cobpacoiBaiite HacTpoiiku CMOS cpasy nocne o6nosnennsa BIOS. ITpu HeobxopuMocTi
copocnthb HacTpoiiku CMOS cpasy nocne o6nosnerns BIOS cHayana nepesarpysure
CuCTeMy, a 3aTeM BBIK/TIOUNTEe KOMIbIoTep nepef; copocom Hactpoek CMOS. Yurture,
YTO MAPOJIb, JaTa, BpeMsA U IPOdUIb 0/Ib30BATE/IA 110 YMOTYAHNIO COPAChIBAIOTCA
TONBKO B TOM C/Ty4ae, ecim ussjeub b6arapero CMOS. ITocne copoca Hactpoek CMOS ne
336y]1bTe CHATH HaKI/IJIHyIO HepeMbI‘{Ky.



7590 Pro4

1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCnoJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHOMN
njnare

Pacnonoxennvie Ha cucmemHoti naame Konooku u paseemvl HE S671210Mcs nepembiukamu.
A HE ycmanaenusaiime Ha amu Kon00Ku u pazvemvl nepembiuku-KoAnauku. Yemanosxa

nBPCMblH@K-KOﬂna%KOB HA dMU KOMOOKU U p{lS‘beMbl Moxcem 8vl38amv Heycmpauumae
nospeﬂcbenue CUCMEMHOU NaAMbl.

Konopka cucreMHOI PLED+ IMopkTro4nTe PaCIONOKEHHbIE
TaHe/n

(9-xonrakTHas, PANEL1)
(M. cTp. 1, Ne 17)

Ha KOpITyce KHOTKY NUTaHNuA,
KHOIIKY IIepe3arpysKiu 1 MHUKATOp
COCTOSAHMSA CUCTEMBI K 3TOJ KOMOJKE

B COOTBETCTBUU C HA3HAYECHNEM

HDLED+

KOHTAKTOB, IPVBEeJeHHBIM HIDKE.
Ilepey noaxIOYeHNEM Kabeeit
oIIpefieNnTe MOIOKUTETbHBII I

OTPV[].IaTeHbeIﬁI KOHTAKTBI.

PWRBTN (kHonka numanus):
Iookniouenue KHONK NUMAHUS, PACNOTIONEHHOL HA nepedHeil narenu Kopnyca. MoxHo
HquPDMmb CNOCO6 BLIKAOUEHUS CUCTEMDbL npu Haxamuu KHONKU NUMaHus.

RESET (xnonxa c6poca):

Iookniouenue kHonku c6poca, pacnonoxenHoti Ha nepedHetl nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mo06bl nepesanycmuimb KOMNvomep, ecaiu OH 3asUC U HOPMATIbHbLIL
nepe3anyck He8o3MoieH.

PLED (ci 7 p cucmemvl):

Ilooxnouerue UHOUKAMOPA COCMOSHUS, PACHOIONEHHO20 HA nepedHetl naHeau Kopnyca.
CeemoduodHbiii uHouKamop eopum, ko20a cucmema paéomaem. Kozoa cucmema Haxooumcsi
6 pexcume oxcuoanus S1/83, ceemoouod mueaem. Kozoa cucmema HaxoOumcs 6 pedxcume
oxmcudanus S4 unu evixknodena (S5), c6emoduod He zopum.

HDLED (ceemoduodHuviii uHOuxamop pabomvi #ecmrozo 0ucka):

Ilookniouenue ceemoduo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCMKO20 OUCKA, PACNOTIONEHHO20 HA
nepeoreii narenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a HecmKuil OUCK BbINONHsEN
CHUMbIBAHUE UIU 3aNUCh OAHHDIX.

Ilepednss naneny mosxem Gvimv pasoii Ha pasnvix kopnycax. Ha nepedueii nanenu
pacnonosiceHvl KHONKA NUMAHUs, KHONKa nepe3anyckad, UHOUKAmop Numanus, UHOUKamop
pabomut scecmkozo ducka, dunamux u m.o. IIpu nodkniouenuu nepedreil nanenu K smoii
K07100Ke NOOKI0UAliMe nPosoda K COOMEemcmeyousum KOHMaKmam.
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Konojika ceetopuonHoro
UH/MKATOpa IUTAHUS 1
AMHAMMKA KOPITyca
(7-xonrakTHas, SPK_
PLED1)

(em. ctp. 1, Ne 19)

SPEAKER

DUMMY

DUMMY
+5V |
L

I

©)
Q

[
PLED+

PLED+

PLED-

HpenHasHa‘{eHa JIs1 IOOK/TIOYEHU A
CBETOAMONHOI'O MHAMKATOpa

IMTaHMA M IMMHAaMIKa KopIryca.

Pasbembr Serial ATA3
[Ipasbpiit yron:

(SATA3_0:

oM. cTp. 1, Ne 15) (Bepxunit)
(SATA3_1:

oM. ctp. 1, Ne 15) (Hrokuuit)
(SATA3_2:

oM. ctp.1, Ne 14) (Bepxmuit)
(SATA3_3:

oM. ctp.1, Ne 14) (Hokumit)

BeprukanbHblit:

1l
[

SATA3

SATA3_0

SATA3 4 SATA3_5

SATA3_3

SATA3_1

9T mecth pazbemoB SATA3
IIpe/iHa3HAYEeHbI /IS OK/II0YeHMs
kaberneit SATA BHyTpeHHMX
3aIIOMMHAOIUX YCTPOMCTB [/
nepefiau JaHHBIX CO CKOPOCTBIO 10
6,0T6/c.

* Ecu cmor M2_2 3aHAT
ycrpoiictBoM M.2 tuma SATA,
nnrepgeitc SATA3_2 6yper

OTKJ/IIOYE€H.

(SATA3_4: * Ecnut cnot M2_3 3aHsaT

cm. cTp.1, Ne 21) ycrpoiictBom M.2 tuma SATA,

(SATA3_5: nnTepdeiic SATA3_1 6yner

oM. ctp.1, Ne 20) OTKJTIOYEH.
* Ecmu cnor M2_3 3anAar
ycrpoiictsom M.2 tuma PCle,
unrepdeiic SATA3_0 6yzer
OTK/IIOYEH.

Komomgku USB 2.0 uSB_PWR Ha cucremHnoit mate nmeroTcs iBe

(9-xonrakrHas, USB_3_4)
(M. cTp. 1, Ne 25)
(9-xonraktHas, USB_5_6)
(M. cTp. 1, Ne 24)
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Konopxu USB 3.2 Genl veus Ha maTepumncKoii naTe umeercs
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-KoHTaKTHaS, ""Z‘—::—::::' 2:";—“3—“'“' nBe konmonku. Kaxxmas konmogka USB
niA_PA_SSRX+
USB3_3_4) a pa s ""::i:f:::: 3.2 Genl nopjepXuBaer JBa Hopra.
ntA_PA_SSTX- niA_PB_SSTX+
0 IntA_PA_SSTX+ GND
(em. ctp. 1, Ne 11) o o e,
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
s 23
s oF 22
FE 22 22
(19-xoHTaKTHas, 22088588 <
o5 iR FRE
USB3_5_6)
(em. cTp. 1, Ne 23) ' = e
;‘, ;‘, I> I§ ;
oy iyl Oy
22 23 3
olo oy
°° 8% 9

Ayn1okoofKa rnepemHeit

ImaHenmm

(9-KOHTaKTOB,
HD_AUDIO1)
(em. cTp. 1, Ne 29)

)

Sra Ko/IofKa IpefHasHadeHa It
HOAK/TIOYEHNS ayIOyCTPOIICTB K

HepeiHert ay/ Mo e,

1. Ayduocucmema 6vicoK020 paspeuierust nodOepiueaem PyHKUuUI0 pacnosHA6anUS Pasvema,

HO 07151 € NPABUNILHOIL PAGOMbL HE06X00UMO, UMO6bL NPOBOO NAHeU KOPNyca nod0epicusan
nepedauy cuenanos HDA. VIncmpyKuuu no ycmaHoske CUCMeEMbL CM. 8 SMOM PYK0B00CHée
u pyKosodcmee Ha Kopnyc.

. Ilpu ucnomvsosanuu ayouonanenu AC'97 nodxkniouume ee k ayduokonodxe nepedrer

navenu, Kak ykasaxo oazee:

A. Iookntouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. Iooxnmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. Hookmouume nposod sazemnenust (GND) k konmakmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 0715 ay0uonaHeni vicoK020
paspewenust. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 ux nookio4amo He Hyi#Ho.

E. Ymo6vt akmusuposamv nepednuii Mukpoor, nepeiioume Ha exnaoxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomxocmp 3anucu).
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Pasbembr my1s
BEHTWIATOPA WM [IOMIIbI
BOJIAHOTO OXJTaK/JeHUS
KopIryca
(4-xonTtakTHbIT CHA_
FAN1/WP)

(em. cTp. 1, Ne 12)
(4-xonTaktHbIit CHA_
FAN2/WP)

(em. cTp. 1, Ne 31)
(4-xonrakTHbit CHA_
FAN3/WP)

(M. cTp. 1, Ne 28)
(4-xonrakTHbii CHA_
FAN4/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 18)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

HaHHaH CUCTEMHaA Ij1aTa
OCHaIl€Ha Ye€TbhIpe 4-KOHTAKTHBIMU
PpasbeMaMI i1 CUCTEMbBL
BOJISTHOTO OXJTUKIIEHMA KOpIryca.
3-KOHTaKTHY}O CUCTEMY BOJIAHOTO
OXJTAXXJICHNA KOpITyca ClIeAyeT

TOJIK/TIOYaTh K KOHTaKTam 1-3.

Pazpem BEHTU/IATOpA

OXJTaXKJIEHNA IIpo1ieccopa

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Jra MaTepMHCKaA Ij1aTa cHabkeHa

4-KOHTaKTHBIM PpasbeMOM A

+12V

(4-xonrakra, CPU_FANI1) GND Masomymsero seatunaropa HII.

(em. cTp. 1, Ne 3) Ecnu BbI coOMpaeTech MOAKTIOUNTD

128 3-KOHTAKTHBI BEHTUIATOP

OXJTX/IEHNA IIPOLIeccopa,
MOJK/TIOYANiTe ero K KOHTaKTam 1-3.

Pasbem n1a BeHTUIATOPA JlaHHas MaTepyHCKasd I1aTa

VIV TIOMIIBI BOJISIHOTO 4 3 21 OCHall[eHa 4-KOHTaKTHBIM

oxnaxxaerus 1IT Ppas3beMoM JIJIS CUCTEMbI BOISAHOTO

GND

(4-xonraktubiit CPU_
FAN2/WP)
(em. ctp. 1, Ne 6)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

oxnaxzienus LI1. 3-koHTaKTHYIO
cucTeMy BofAHOro oxmaxjenns 111
cIefyeT MOAK/IIoUaTh K KOHTaKTaM
1-3.

Paspem nuranms ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI)

(em. cTp. 1, Ne 10)

ITa MaTepUHCKasA M1aTa

OCHalljeHa 24-KOHTaKTHbIM
paszbemom mmtanuss ATX. Yro6sr
MCIONb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem nutanusa ATX, nopkmodnTe
ero BJIO/Ib KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa
13.
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Paspem nmutanusa ATX 12 B o s Ora MaTepMHCKasd IIaTa OCHAIlleHa
(8-xonrakToB, ATX12V1) R 8-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM IMUTAHNUA
(em.crp. 1, Ne 1) o] ATX 12 B. YTo6bI MCTIONH30BATh

4-KOHTaKTHBIJ pas’beM IMUTaHNUs
ATX, MOgK/II0YMTE €r0 BIO/b

KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

*Buumanne! Yoegurech, 4To

MO K/TIOYEHHBIIT Kabenb MMTaHus
npenHasHaveH pna III, a e ps
Bupgeokaptel. He nogkmrovaiite

kabenp nuranusa PCle k atomy

pasbemy.
Pazwvem nutanus ATX 12 B 1 K maHHOMY paszbeMy HOJK/IIOYAeTCs
(4-xonTtakToB, ATX12V2) D U ncrouHuK nutanus ATX 12 B.

(em. cTp. 1, Ne 2) UD

*PaszbeM OT 6710Ka IUTaHUA

TIOJICOEIMHAETCS K 9TOMY pasbeMy

TOJIBKO B O)Z[HOI‘;I OpueHTauum.

*TlopkmiovyeHue 4-KOHTAaKTHBIM
kabenem ATX 12V k
paspemy ATX12V2 asnaercs

HeoOsI3aTe/IbHbIM.

*[/151 yCOBepIIeHCTBOBAHHOTO
pasrona mporeccopa
PEKOMEeH]IyeTCs UCIIOIb30BaTh

3TOT pasbeM BMecTe ¢ ATX12V1.

Konopxa pyist mopra USB 3.2 Ha maTepunckoit niate

Gen2x2 Type C Ha nepenneit IIpelyCMOTPEHA OffHA KOJIOIKA /1A
TIaHe/ nopra USB 3.2 Gen2x2 Type C na
(20 xonrakToB, F_USB31_TC_1) nepeHer maHean. ra KOIogKa
(em. cTp. 1, Ne 13) USBType-CCable ~ VICIIOJIB3YETCS JIs1 IOIK/TFOYEH S

mopynsa USB 3.2 Gen2x2 ¢
JOIOTHUTEIbHBIMU IOPTAMU
USB 3.2 Gen2x2.
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Komopgka SPI TPM sPI_DQ3

+3.3V
TPM_Present

(13-koHTakTHasA, SPI_ CLK o s
TPM_J1) Trew pia
0 OlO[O]O[O]O]O
(em. cTp. 1, Ne 16) [Blololololo
‘ SLUPM,CS#
GND
RSMRST#

SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

10T pasbeM obecreynBaeT
nopgepxky cucremsr SPI Trusted
Platform Module (TPM), kotopas
criocobHa 06ecreynTh HaTeKHOEe
XpaHeHMe Koueit, ndposbix
cepTMKATOB, IAPOJIEIl I JAHHDIX.
Cucrema TPM Taxoke HOBBIIIAET
YPOBEHb CeTeBOi 6e30IacHOCTH,
3aluIaeT Hudposble
upeHTHdUKATOPDI 1 0becrednBaeT
L[e/IOCTHOCTD IIaT(OPMBI.

Paswvem Thunderbolt AIC
(5-xonTakToB, TB1)
(em. cTp. 1, Ne 30)

JCREEEY

TTopK/mo4YnTe PpacIIMpUTEIbHYIO
wraty (AIC-xapry) Thunderbolt™

K JaHHOMY PasbeMy C IIOMOLbIO
nnrepgeitcHoro GPIO-kabers.
*YcTaHOBUTE PACIIMPUTETHHYIO
wrary Thunderbolt™

B ciiot PCIE4 (coT 110 yMO/m4anmio).

Komopku 115t OfK/TI09eHns

CBETOJIMO/THOM 1
RGB-noncBeTkm. 12ve R B
(4-xonraktHas, RGB_LEDI)
(em. cTp. 1, Ne 26)
(4-xonrakrHas, RGB_LED2) B
(em. cp. 1, Ne 7) 2

12V

Kononka RGB-nozcseTkn cryxur
JUIs1 TIOAK/TIOYEH ST yI[]'H/IHI/[Te)'II)HOI‘O
kabens ceeToguonHoit RGB-
TIOfICBETKN, KOTOpas MIO3BOJIAET
peanu3oBaTh pasMyHble CBETOBbIE
9 dexTI.

Buumanne! Kareropuyeckn
3anpeniaeTcs MOAKI0YATh Kabenn
cBetoguoaHoit RGB-nmogcBeTkNn

C HapyllleHVeM IO/LIPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOXKeT IIPUBECTH K €TO
MOBPEKACHUIO.

* JlonomHUTeIbHbIE CBENeHUs 00
VICTIONTb30BAHNY 3TOV KOTOIKN CM.
Ha cTp. 41.

Konopxu agpecyemoit
CBETOJIMOTHO TTOCBETKI 1
(3-xonTakra, ADDR_LEDI1) GND

o DO_ADDR
(eMm. cTp. 1, Ne 27) vour
(3-xonrakra, ADDR_LED2
(em. cTp. 1, Ne 8)

) GND
DO_ADDR
vouT

1

9Ta KOMOJIKA CITY>KUT Ji/is
TIOfK/TIOYEHNSA YI/ITHUTETTbHOTO
Kabes1s afipecyeMoit CBeTOAMOSHOM
MIOfICBETKN, KOTOPasi IIO3BOJIAET
peann3oBaTh PasTMIHbIe CBETOBbIE
addekTor.

Buumanne! Kareropuyeckn
3aIpelaeTcs MOAKIIYaTh Kabennb
aipecyeMoli CBeTOMOTHON
MOJACBETKN C HapymeHMeM
MOLAAPHOCTI, TaK KaK 3TO MOXeT
TIPUBECTH K €T0 MOBPEX/IeHIIIO.

* JlonomHUTe/IbHBIE CBENEHUs 00
VICTIO/Tb30BAHMY 3TON KOTOIKM CM.
Ha cTp. 42.



7590 Pro4

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock Z590 Pro4, uma confiavel placa mae ASRock

produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um

excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

&

Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o conteiido
desta documentagdo estard sujeito a alteragées sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes a
esta do tagdo, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.

Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter
informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a
lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa Mae ASRock Z590 Pro4 (Fator de Forma ATX)
+ Guia de Instalagao Rapida da ASRock Z590 Pro4

+ CD de Suporte da ASRock Z590 Pro4

+ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

« 4 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

+ 1 x Porca auténoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)

+ 1 Suporte de Placa Grafica (Opcional)
« 1 x Painel de E/S
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Fator de Forma ATX

Design de condensador sdlido

Suporta Processadores de 10™ Gen Intel® Core™ e Processadores
11" Gen Intel® Core™ (LGA1200)

Digi Power design

Design com 14 fases de alimentagao

Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Suporta CPU desbloqueado da série K da Intel®

Intel® Z590

Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR4

Processadores 11" Gen Intel® Core™ suportam DDR4 memoria
sem buffer nao-CCE de até 4800+(OC)*

Processadores 10" Gen Intel® Core™ suportam DDR4 nio CCE,
memoria sem buffer até 4666+(OC)*

* 11" Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) suporta DDR4 até 3200;
Core™ (i3), Pentium® e Celeron® suporta DDR4 até 2666.

* 10" Gen Intel® Core™ (i9/i7) suporta DDR4 até 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® e Celeron® suportam DDR4 até 2666.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da

ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECQC)

Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel”
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Slot de Processadores 11" Gen Intel® Core™

expansao .

2 x Slots PCI Express x16 (PCIE2/PCIE4: inico a
Gen4x16 (PCIE2); duplo a Gen4x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*

Processadores 10" Gen Intel® Core™

2 x Slots PCI Express x16 (PCIE2/PCIE4: inico a
Gen3x16 (PCIE2); duplo a Gen3x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

3 x Slots PCI Express 3.0 x1

Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)

Contato em Ouro 15 no Slot PCle VGA (PCIE2)

Graficos * Os graficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6 podem ser

suportados com processadores com GPU integrada.

Processadores 11" Gen Intel® Core™ suporta Arquitetura Graficos
Intel® X° (Gen 12). Processadores 10" Gen Intel® Core™ suportam
Graficos Gen 9

Gréficos, Midia e Computador: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Visualizagio e Seguranga do Contetido: Rec. 2020 (Ampla Gama
de Cores), Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Disco Blu-ray
Saida grafica dupla: Suporta portas HDMI e DisplayPort 1.4 por
controladores de video independentes

Suporta HDMI 2.0 com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz

Suporta DisplayPort 1.4 com resolugdo max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta Auto sincronizagio labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.0 (E necessirio um
monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP 2.3 com Portas HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4
Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 2.0 e
DisplayPort 1.4

* Processadores 11" Gen Intel® Core™ suporta HDMI 2.0.
Processadores 10" Gen Intel® Core™ suporta HDMI 1.4.
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Audio

LAN

E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

- Audio 7.1 CH HD com protegio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC897)

+ Suporta Protegdo de Sobretensio

+ Audio Nahimic

2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
« Dragon RTL8125BG
« Suporta o Software Dragon 2,5G LAN
- Ajuste Inteligente de Controle de Largura de Banda
- IU Visual Fécil de Usar
- Estatisticas de Uso de Rede Visual
- Configuragao Padrao Otimizada para Modos de Jogo, Navegador
e Transmissao
- Controle de Prioridade Personalizado do Usuario
+ Suporta Wake-On-LAN
+ Oferece Suporte a Protegio de Relampago/ESD
- Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Suporta PXE

+ 3 x Pontos de Montagem da Antena

+ 1x Porta PS/2 para mouse/teclado

« 1x Porta HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

« 2 x Portas USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta Prote¢ao
ESD)

+ 2xPortas USB 3.2 Gen1 (Suporta Protegao ESD)

+ 2xPortas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)

« 1 xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

« Fichas de audio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone

+ 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido Intel®
18), NCQ, AHCI e Conexao a Quente*

*Se M2_2 estiver ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA,
SATA3_2 sera desativado.

*Se M2_3 é ocupado por um dispositivo M.2 tipo SATA, SATA3_1
sera desabilitado.

* Se M2_3 estiver ocupado por um dispositivo tipo M.2 PCle,
SATA3_0 sera desativado.
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Conector

+ 1 Soquete Hyper M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo 2260/2280
modulo M.2 PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s) (Suportado apenas
com Processadores com 11" Gen Intel® Core™)**

+ 1 xsoquete M.2 Ultra (M2_2), suporta chave M tipo 2260/2280
modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até
Gen3x4 (32 Gb/s)**

+ 1xsoquete M.2 Ultra (M2_3), suporta chave M tipo
2260/2280/22110 moédulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e modulo
M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s) **

** Suporta a tecnologia Intel” Optane™

** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao

** Suporta Kit ASRock U.2

+ 1x Plataforma SPI TPM
» 1x LED de alimentagdo e Cabegote de Autofalante
« 2 x Cabecotes de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W
+ 2 x Cabecotes LED Enderecaveis
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
+ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do maxima 1A do ventilador (12W).
« 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua
(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 4 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP e CHA_FAN4/WP podem detectar automaticamente se ventoinha
de 3 pinos ou 4 pinos esta em uso.
+ 1 x Conector alimentagdo ATX 24-pinos
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
+ 1x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
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+ 1x Conector de dudio do painel frontal

+ 1 Conector Thunderbolt AIC (5 pinos) (Suporta Placa ASRock
Thunderbolt 4 AIC)

+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)

2 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 4 portas USB 3.2 Genl)
(ASMedia ASM1074 ntcleo) (Suporta Protegao ESD)

+ 1 Painel Frontal Tipo C USB 3.2 Suporte Gen2x2 (20 Gb/s)
(Suporta Protegao ESD)

Fungodes da + AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
BIOS + ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
« Suporte SMBIOS 2.7
+ Core/Cache CPU, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCIO,
VCCST, VCCSA com multi-ajuste de tensao

Monitor de + Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de 4gua, Chassis/
hardware Ventoinhas da bomba de dgua
+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de dgua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua
« Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
dgua, Chassis/Ventoinhas da bomba de agua
« Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, Vcore CPU, DRAM,
VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO

SO «  Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacoes - FCC,CE
+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de

ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema

ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado
por sua conta e risco. Ndo nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS 1.2
(CLRMOS1) (@ o]
(ver p.1, N.0 22) 2-pin Jumper

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nido apague o CMOS logo
apos ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrao do
usudrio serdo apagados sé se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se esqueca de
retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

t Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de sistema PLED+ Ligue o botao de alimentagao,
(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 17)

o botéo de reinicializagdo e o
indicador do estado do sistema

no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe

HDLED- . e .
HDLED+ 0S pinos positivos e negatlvos

antes de conectar os cabos.

Conecte o botao de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagdo.

Q PWRBTN (Botdo de alimentagdo):

RESET (Botdo de reinicializagio):

Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo $4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentacdo, um botdo de reinicializagdo, um LED
de alimentagio, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar

seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos
correspondem de forma correta.
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LED de alimentagdo e SPEAKER Conecte o LED de alimentagio do
DUMMY
Cabecote de Autofalante DUMMY | chassi e o autofalante do chassi a
(SPK_PLED1 de 7 pinos) e | 5 este cabegote.
(ver p.1,N.219) O
1 ®)
b |
PLED+
PLED+
PLED-
Conectores série ATA3 Estes seis conectores SATA3
Angulo Reto: suportam cabos de dados
(SATA3_0: :‘)l 7 | zl SATA para dispositivos de
ver p.1, N.° 15) (superior) E |_ |_ E armazenamento interno com uma
& = %)

(SATA3_1:
ver p.1, N.° 15) (inferior)
(SATA3_2:
ver p.1, N.° 14) (superior)
(SATA3_3:
ver p.1, N.° 14) (inferior)

[

SATA3 4 SATA3_5

SATA3_0
SATA3_1

taxa de transferéncia de dados de
até 6,0 Gb/s.

* Se M2_2 estiver ocupado por
um dispositivo tipo M.2 SATA,
SATA3_2 sera desativado.

Vertical: * Se M2_3 ¢é ocupado por um
1] [——=1
(SATA3_4: 1 = dispositivo M.2 tipo SATA,
ver p.1, N.° 21) SATA3_1 sera desabilitado.
(SATA3_5: * Se M2_3 estiver ocupado por
ver p.1, N.° 20) um dispositivo tipo M.2 PCle,
SATA3_0 sera desativado.
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabecotes USB 2.0 nesta
o

(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 25)
(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 24)

P-
USB_PWR

placa-miée. Cada suporte USB 2.0

pode suportar duas portas.
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Plataformas USB 3.2 Genl vous Ha dois cabegotes nesta placa-mae.

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4 de 19 pinos) IntA_PA_SSRX- maressrx: Cada suporte USB 3.2 Genl pode
IntA_PA_SSRX+ GND
(ver p.1,N.o11) ene A PBSSTC suportar duas portas.
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
55 23
. : 23
(USB3_5_6 de 19 pinos) 55 22 53
cE FEr 22
(ver p.1, N.° 23) 22,888,388 <
P eogdiigdis

:

93593229335
5PFE8522555¢8
ER g
\m \m Im Im Im Im
oo bls 'y
P 2% gg
Suporte de dudio do painel N esence# Este suporte destina-se & conexdo
MIC_RET
frontal OUT_RET dos dispositivos de dudio no

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.229)

painel de dudio frontal.

1. O Audio de alta definigdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd
Q suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e

no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o0 no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.
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Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de 4gua
CHA_FAN1/WP de 4 pinos)
ver p.1, N.° 12)
CHA_FAN2/WP de 4 pinos)
ver p.1, N.° 31)
CHA_FAN3/WP de 4 pinos)
ver p.1, N.° 28)
CHA_FAN4/WP de 4 pinos)
ver p.1, N.° 18)

~ o~~~ ~ ~ —~

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Esta placa mae fornece trés
conectores do chassi de
refrigeracdo a dgua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragio a dgua
de chassis de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da
CPU

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Esta placa mae inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador

+12v
(CPU_FANI1 de 4 pinos) OND silencioso) de 4 pinos. Se vocé
P p
(ver p.1, N.° 3) retende conectar um ventilador
p p
1234
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.
Conector da ventoinha de 4821 Esta placa mae inclui um
bomba de dgua/CPU conector de ventilador da CPU
(CPU_FAN2/WP de F ANG Q‘/%LTAGE de refrigeragdo a agua de 4 pinos.
4 pi CPU_FAN_SPEED R
pinos) Se vocé pretende conectar um

(ver p.1, N.° 6)

FAN_SPEED_CONTROL

ventilador de refrigeragao a agua
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1, N.° 10)

Esta placa-maée inclui um conector
de alimentagdao ATX de 24

pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

7590 Pro4
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Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

ULy
LU0

Esta placa-mae inclui um conector
de alimentagio de 12V ATX de
8 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagdo ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que o cabo
de forga conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao

ligue o cabo de for¢a PCle a este

conector.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

U
L]

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagao de forca ATX
12V.

*O plugue de sua fonte de
alimentagao se encaixa neste
conector apenas em uma

orientagao.

*A conexdo a um cabo 4-pin ATX
12V para ATX12V2 é opcional.

*Para overclocking avangado,
sugerimos o uso deste conector
junto com o ATX12V1.

Painel Frontal Tipo C
USB 3.2 Suporte Gen2x2
(F_USB31_TC_1de

20 pinos)

(ver p.1, N.2 13)
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USB Type-C Cable

Existe um Painel Frontal Tipo C
USB 3.2 Suporte Gen2x2 nesta
placa mae. Este suporte é usado
para conexao de um modulo USB
3.2 Gen2x2 para USB 3.2 adicional
portas Gen2x2.
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Plataforma SPI TPM S
) TPM_Present
(SPI_TPM_]J1 de 13 pinos) CLsor_wost
(ver p.l, N.o 16) RFJ;M,MRQ
O[O[O[O[O]O]O!
i (e)[e) (e} (@) (0] (e}
‘ SLLTPMJ)S”
GND
RSMRST#

SPI_MISO

SPI_CS0
SPI_DQ2

Este conector suporta um sistema
com SPI Médulo de Plataforma
Confiavel (TPM), que pode
armazenar com seguranga chaves,
certificados digitais, senhas e
dados. Um sistema TPM também
ajuda a melhorar a seguranga

de rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a integridade
da plataforma.

Conector Thunderbolt

o 1

(TB1 de 5 pinos)
(ver p.1,N.° 30)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC)

a este conector através do cabo
GPIO.

*Instale a placa AIC Thunderbolt™
no PCIE4 (slot padrao).

Cabegotes de LED RGB
(RGB_LEDL1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 26) 12VG R B
(RGB_LED2 de 4 pinos) B
(ver p.1,N.27) R

Cabegote RGB é usado para
conectar o cabo de extensao

de LED RGB que permite aos
usudrios escolher entre varios
efeitos de iluminagdo LED.
Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 41 para obter
mais informagoes sobre esta
plataforma.

Cabegotes LED
Enderecaveis
(ADDR_LEDI de 3 pinos)
(ver p.1,N.227)

4
GND
DO_ADDR
vouT

(ADDR_LED?2 de 3 pinos) GND
(ver p.1,N.° 8)
DO_ADDR
vouT
>

Esta plataforma ¢é usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite
aos usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagdo de LED.
Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.
*Consulte a pagina 42 para obter
mais informagdes sobre esta
plataforma.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock Z590 Pro4, niezawodnej plyty gtéwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock, rygorystyczng kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakoéci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
Q zawarto$¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku

Jjakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie

internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania

specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze

pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock Z590 Pro4 (Wspotczynnik ksztattu ATX)
+ Skrécona instrukcja instalacji ASRock Z590 Pro4

+ Pomocnicza plyta CD ASRock Z590 Pro4

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 4 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 1x gniazdo wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 1 x zfacze glowkowe karty graficznej (Opcjonalne)

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjécia
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1.2 Specyfikacje

Platforma + Wspolczynnik ksztattu ATX

+ Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU - Obsluga 10" generacji procesoréw Intel® Core™ i 119 generacji
procesoréw Intel® Core™ (LGA1200)
+ Digi Power design
+ Sekcja zasilania 14 Power Phase Design
+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0
+ Obstuga odblokowanych CPU Intel® serii K

Chipset - Intel® Z590

Pamiec + Technologia pamieci Dual Channel DDR4
+ 4x gniazda DDR4 DIMM
« 11" generacji procesory Intel” Core"™ z obstugg DDR4 nie-ECC,
niebuforowanej pamieci do 4800+(OC)*
- 10" generacji procesory Intel” Core"™ z obstugg niebuforowanej
pamieci DDR4 nie-ECC, do 4666+(OC)*
* 119 generacji Intel® Core™ (i9/i7/i5) obstuguja DDR4 do 3200;
Core™ (i3), Pentium® i Celeron® obstuguja DDR4 do 2666.
* 10" generacji Intel* Core™ (i9/i7) obstuguja DDR4 do 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® i Celeron® obstuguja DDR4 do 2666.
* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
+ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dziatanie w trybie non-
ECC)
+  Maks. wielko§¢ pamieci systemowej: 128GB
+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
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Gniazdo 11" generacji procesory Intel® Core™

rozszerzenia .

2 x gniazda PCI Express x 16 (PCIE2/PCIE4: pojedyncze w
4 generacji x 16 (PCIE2); podwdjne w 4 generacji x 16 (PCIE2) /
3 generacji x 4 (PCIE4))*

10" generacji procesory Intel® Core™

2 x gniazda PCI Express x 16 (PCIE2/PCIE4: pojedyncze w
3 generacji x 16 (PCIE2); podwdjne w 3 generacji x 16 (PCIE2) /
3 generacji x 4 (PCIE4))*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

3 x gniazda PCI Express 3.0 x1

Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX™

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230 i
Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

15y poztacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE2)

Grafika * Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjécia VGA s3 obstugiwane

wylacznie z procesorami, ktére majg zintegrowane GPU.

11" generacji procesory Intel® Core™ obstuguja Intel® X° Graphics

' generacji procesory Intel® Core™

Architecture (generacja 12). 10°
obstuguja grafike generacji 9
Grafika, Media i komputery: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Bezpieczenstwo wy$wietlania i tre$ci: Rec. 2020 (Szeroka paleta
koloréw), Microsoft PlayReady 3.0, ptyty Blu-ray UHD/HDR
Podwdjne wyjécie graficzne: Obstuga HDMI i DisplayPort 1.4
przez niezalezne sterowniki graficzne

Obstuga HDMI 2.0 z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 60Hz

Obstuga DisplayPort 1.4 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.0 (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

Obstuga portéow HDCP 2.3 z HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4
Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 2.0 i
DisplayPort 1.4

* 11" generacji procesory Intel® Core™ obstuguja HDMI 2.0.

10" generacji procesory Intel® Core™ obstuguja HDMI 1.4.
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Audio « Dzwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897)
+ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
+ Nahimic Audio

LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
+ Dragon RTL8125BG
+ Obstuga oprogramowania Dragon 2,5G LAN
- Inteligentne automatycznie regulowane sterowanie
przepustowoscia
- Graficzny, przyjazny dla uzytkownika interfejs
- Graficzna statystyka wykorzystania sieci
- Optymalizowane ustawienia domy$lne dla gier, przegladarki i
tryb6éw transmisji strumieniowej
- Ustawiane przez uzytkownika sterowanie priorytetami
+ Obstuga Wake-On-LAN
+ Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi/
ESD
+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Obstuga PXE

Tylny panel + 3 x punkty montazu anteny
Wejscia/ + 1 x port myszy/klawiatury PS/2
Wyjscia + lxport HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

+ 2x port USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) (ReDriver) (obstuga
zabezpieczenia ESD)

« 2xporty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

+ Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glosnik przedni / Mikrofon

Przechowy- + 6xzlacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
wanie RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 18), NCQ, AHCI i Hot
Plug*

* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_2.

* Jesli gniazdo M2_3 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
SATA3_1 zostanie wylaczone.

* Jesli gniazdo M2_3 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu PCle,
zostanie wylaczone SATA3_0.
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+ 1x Hyper M.2 Socket (M2_1), z obstugg modutu PCI Express
M Key typ 2260/2280 M.2 do generacji 4 x 4 (64 Gb/s) (Obstuga

-tej s . ™
* generacji procesorami Intel® Core™)**

wylacznie z 11

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu 2260/2280
modulu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do Gen3
x4 (32 Gb/s)**

+ 1xgniazdo Ultra M.2 (M2_3), obstuga Key M typu
2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI
Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obstuga technologii Intel® Optane™
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

** Obstuga ASRock U.2 Kit

Ziacze 1 x zfgcze gléwkowe SPI TPM
+ 1xdioda LED zasilania i zlacze gléwkowe glosnika
2 x zlacza gtéowkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
+ 2 xadresowalne ztacza gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
+ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x zfgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator uktadu
chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A (24W).
4 x zfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP i CHA_FAN4/WP moze automatycznie wykrywa¢, jesli uzywany
jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
«+ 1x24 pinowe zlgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe 12V zlgcze zasilania (Zlacze zasilania Hi-Density)
+ 1x4 pinowe 12V zlgcze zasilania (Zlacze zasilania Hi-Density)
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Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyjny

Certyfikaty

1 x zlacze audio na panelu przednim

1 x zlacze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuga kart ASRock
Thunderbolt 4 AIC)

2 x zlycza gléwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

2 x ztgcza gtowkowe USB 3.2 Genl (obstuga 4 portéw USB 3.2
Genl) (ASMedia ASM1074 hub) (obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x ztacze gtowkowe USB 3.2 Gen2x2 typu C na panelu przednim
(20 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
Zgodnos$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
VCCIN AUX, VCCIO, VCCST, VCCSA

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodne;j

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/pompa
wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Monitorowanie napigcia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE
Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszg strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamietad, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu

lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zostaé
zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane
przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych z 1.2
pamigci CMOS m
(CLRMOS1) 2-pin Jumper

(sprawdz s.1, Nr 22)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowa¢ parametry systemu do ustawient domyélnych, wylacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamigci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamieta¢, ze hasto,
data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamietac, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS, usuna¢ nasadke zworki.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtdwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
A nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Z¥ycze glowkowe na panelu pLeo: Do tego zlgcza gtéwkowego mozna
systemu PWRBTN# podtacza¢ przycisk zasilania,
(9-pinowe PANELLI) przycisk reset i wskaznik stanu
(sprawdz s.1, Nr 17) ! systemu na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej. Przed

HDLED-
HDLED+ podtaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

Podlgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

Q PWRBTN (Przycisk zasilania):

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic¢ komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego glownie

sktada sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED
aktywnosci dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu
panelu przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat
przewodow i pindw.
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Dioda LED zasilania i
zlacze gtowkowe glo$nika
(7-pinowe SPK_PLED1)
(sprawdz s.1, Nr 19)

SPEAKER

DUMMY

DUMMY
+5V |
L

I

©)
Q

]
PLED+
PLED+

PLED-

Podlacz to tego zlacza glowkowego
diode LED zasilania obudowy i
glosnik obudowy .

ZYacza Serial ATA3 Te szes¢ zlaczy SATA3 obstuguje
Kat prosty: kable danych SATA dla
(SATA3_0: $| T :| zewnetrznych urzadzen pamieci z
sprawdz s.1, Nr 15) (Gorny) E |_ |_ E szybko$cia transferu danych do
(SATA3_L: 0= @ 6,0 Gb/s.
dzs.1, Nr 15) (Dol -

sprawcs r15) (Dolny) 2' n . * Jesli gniazdo M2_2 jest zajete
(SATA3_2: Y < )

; ) ] brd przez urzadzenie M.2 typu SATA,
sprawdz s.1, Nr 14) (Gorny) o 1= = o .

zostanie wylaczone SATA3_2.
(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 14) (Dolny) * Jesli gniazdo M2_3 jest zajete
Pionowy: SATAS 4 SATAS_S przez urzadzenie M.2 typu SATA
(SATA3_4: =i = SATA3_1 zostanie wylaczone.
sprawdz s.1, Nr 21) * Jesli gniazdo M2_3 jest zajete
(SATA3_5: przez urzadzenie M.2 typu PCle,
sprawdz s.1, Nr 20) zostanie wylaczone SATA3_0.
Zkacza gtowkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej plycie glownej znajduja sie
P

(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 25)
(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 24)
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P-
USB_PWR

dwa zlgcza glowkowe USB 2.0.
Kazde zlacze gléwkowe USB 2.0
moze obstugiwa¢ dwa porty.
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Zacza glowkowe USB 3.2 - s NATE] plycie gtéwnej znajduja si¢
Genl IntA_PA_SSRX- mapessrxs dwa zlgcza gldwkowe. Kazde zfgcze
Inth_PA_SSRX" ono
(19-pinowe USB3_3_4) oNo maressoe - gldwkowe USB 3.2 Genl moze
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(sprawdz s.1, Nr 11) mapassme . obstugiwa¢ dwa porty.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

(19-pinowe USB3_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 23)

+X1SS™Vd ViUl

XHSS Vd ViUl

+Q vd vl

:

snan

XLSS Vd VUl
ano
+XYSS Vd VUl

-a7vd vl

ane

22:5222933%§
ER A B
Sed B8 I3
o pe 28
P88 g4
B
Zlacze gtéwkowe audio GNERE&%’SCRES To zlacze gléwkowe stuzy do
panelu przedniego " out Ret podlaczania urzadzen audio do

(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 29)

)

przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidlowo przewéd

panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowad w zlgczu gléwkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.
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Z}acze /wentylatora pompy

Ta plyta gtéwna udostepnia

wodnej obudowy — cztery 4-pinowe zlacza obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/WP) wentylatora chlodzenia wodnego.
(sprawdz s.1, Nr 12) FAN’SPéiZ:CFS,:‘j;iLED Jedli planowane jest podigczenie
(4-pinowe CHA_FAN2/WP) FAN’VOUAGGEND 3-pinowego wentylatora chfodzenia
(sprawdz s.1, Nr 31) wodnego obudowy, nalezy go
(4-pinowe CHA_FAN3/WP) podtaczy¢ do pindw 1-3.
(sprawdz s.1, Nr 28)
(4-pinowe CHA_FAN4/WP)
(sprawdz s.1, Nr 18)
ZYacze wentylatora CPU FAN_SPEED_CONTROL Ty ptyta gtdwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) CPU’FAN; ]SZEED 4-pinowe zlacze wentylatora CPU
(sprawdz s.1, Nr 3) OND (Cichy wentylator). Jesli planowane
jest podlaczenie 3-pinowego
heee wentylatora CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.
Zkacze wentylatora pompy Ta plyta gtéwna udostepnia
wodnej /CPU 4321 4-pinowe zlycze obudowy
(4-pinowe CPU_FAN2/WP) wentylatora chlodzenia
(sprawdz s.1, Nr 6) E A,\Ci '\\],%LTAGE wodnego CPU. Jedli planowane
AN %EEEEAE’SE%E’)L jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podlaczy¢ do pinow
1-3.
Zkacze zasilania ATX Ta plyta gtéwna udostepnia

(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 10)

24-pinowe zlacze zasilania ATX. W
celu uzycia 20-pinowego zasilacza
ATX, nalezy podiaczy¢ je wzdtuz
pinu 1 i pinu 13.
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Z¥jcze zasilania ATX 12V . . Ta plyta gtéwna udostepnia
(8-pinowe ATX12V1) O 8-pinowe zltgcze zasilania ATX 12V.
(sprawdz s.1, Nr 1) o] W celu uzycia 4-pinowego zasilacza

ATX, nalezy podigczy¢ je wzdtuz
pinu 1 i pinu 5.

*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego

PClIe.
ZYycze zasilania ATX 12V — Podlacz do tego zlacza zasilacz
(4-pinowe ATX12V2) D U ATX 12V.
(sprawdz s.1, Nr 2) G D . . .
Wtyczka zasilacza pasuje do tego
zt3cza tylko w jednym kierunku.
*Podlaczenie 4-pinowego kabla
ATX 12V do ATX12V2 jest
opcjonalne.
*Do zaawansowanego
przetaktowywania, zalecamy
uzywanie tego zlacza z ATX12V1.
Zlacze gtowkowe Gen2x2 Na tej plycie gtownej dostepne jest
USB 3.2 typu C na panelu jedno ztacze gtowkowe generacji
przednim 2x2 USB 3.2 typu C na panelu
(20-pinowe F_USB31_ przednim. To zlacze glowkowe
TC_1) USB Type-C Cable jest uzywane do podigczania
(sprawdz s.1, Nr 13) modutu USB 3.2 generacji 2 x 2

dla dodatkowych portéw USB 3.2
generacji 2 x 2.
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Zlycze gtowkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_J1)
(sprawdz s.1, Nr 16)

SPI_DQ3
+3.3V
TPM_Present

To zkacze obstuguje system

SPI Trusted Platform Module
(TPM), ktory moze bezpiecznie
przechowywac klucze, certyfikaty
cyfrowe, hasta i dane. System
TPM pomaga takze w zwiekszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralno$ci
platformy.

ZYacze Thunderbolt AIC
(5-pinowe TBI)
(sprawdz s.1, Nr 30)

Podlacz do tego zlacza dodatkows
karte Thunderbolt™ (AIC) przez
kabel GPIO.

* Nalezy zainstalowac karte
Thunderbolt™

AIC w ztaczu PCIE4 (gniazdo
domyélne).

Zkycza gtéwkowe LED RGB
(4-pinowe RGB_LED1)

Zkacze glowkowe RGB jest uzywane
do podfaczenia przedtuzacza
LED RGB, kt6ry umozliwia

(sprawdz s.1, Nr 26) 12VG R B
uzytkownikom wybor sposréd
réznych efektow $wiatta LED.
(4-pinowe RGB_LED2) B Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
(sprawdzs.1, Nr 7) R instalowa¢ kabla LED RGB w
¢ nieprawidlowym kierunku; w
12v przeciwnym razie kabel moze
! zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 41.
Adresowalne ztgcza To ztacze gléwkowe LED
gtéwkowe LED ; jest uzywane do podlaczenia
(3-pinowe ADDR_LED1) oo ad[resowalr?e.gq prz.ediuzacz.a LED,
(sprawd s.1, Nr 27) DO_ADDR ktor}'I umo%11,w1a ,u.zytkownlk(?m
VouT wybdr sposréd réznych efektow

(3-pinowe ADDR_LED?2)
(sprawdz s.1, Nr 8)
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GND
DO_ADDR
vouT

1

$wiatla LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego kabla
LED w nieprawidlowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze
zostac¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace

tego zlacza gtowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 42.
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« 3xTYTFROMIFRA VB

« 1xPS2RUA | F—R—RK—h

« 1xHDMI E—hk

+ 1x DisplayPort 1.4

-+ 2xUSB 3.2 Gen2 R— k(10 Gb/s) (U R A7) (F7EZUIFE (ESD)

TRAEICHIS)

+ 2x USB 3.2 Genl ;R—h (B EEXUILEE (ESD) fREICHTIR)

+ 2x USB 2.0 R— b (HEESUE (ESD) PRAEITHR)

«+ LED {J& 1 xRJ-45 LAN R—h (ACT/LINK LED & SPEED LED)
« HDA—T4 AT vv 7 . IA40 A2 | Tay A —I—/

<A
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1x Wi SR VA =T oA a2 R
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DIHR—MTHIE)

2x USB 2.0 \w&—(4 D0 USB 2.0 R—MMIHHIe) (GBS
(ESD) {RFEICHTI)
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Microsoft® Windows® 10 64-bit
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- W
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1.2 &

¥
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(LGA1200)
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+ 14 FEJFAEIRTT
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- ZZFfF ECC UDIMM NTEEER (FF ECC BER(E)
. ZFRERFINTER RS & ¢ 128GB
« S7¥F Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0



7590 Pro4

L | %5 11 1€ Intel® Core™ 40 FH B%
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- @i HDMI 2.0 3 37 #F Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc)
xvYCC FIHBR © (TR & FIFEHY HDMI k2% )
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FITFEAL > MERE T Rk o 25105 15 7/ - (A BkERIE S CLRMOS1 LRy
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D. MIC_RET #{1 OUT_RET HFFiais & MENR o A7 EE X AC 97 EHHEIT

EBEA] -

E. BEHRTZ N 2 155 F] Realtek FEHIENT_LHY “FrontMic™ (FTZ M ) IETF »

A% “Recording Volume” (FEE#H) °

L
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43 21

MUFE 1 KFE X EEE

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(1T E124)
(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(1T H314)
(4 ¥ CHA_FAN3/WP)
(
(
(

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

MEE1TT 528 1)
4 %1 CHA_FAN4/WP)
ME1TT 518 1)

IR ER DY 4 Bk S HLFE
KRN o ANSESTH % 3
RS NE  E R EERE
EIEH 1-3 -

CPU ME#EM CPEA:;;PESEEEEOWOL UbEf R 4 51 CPU WU (F#
(4 # CPU_FAN1) T HERR) O - REITEE
(WE1T HE3D) o 23 £ CPU NG - 115 EEEE

Z5EH 1-3 ©
12314
CPU/ KRG EE T 432 UL AR SRAE 4 #okim NUFEED -

(4 ¥t CPU_FAN2/WP)
(MELT > e )

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

INFAEFTEIERE 3 51 CPU Kif
R B TR 1-3 ¢

ATX HJREEO
(24 £ ATXPWR1)
(ME1T-E10h)

BEEHERAE 24 £ ATX FRITEE
F1 o B 20 51 ATX AR - i
WETI L RIETIE 13 T -

171



172

ATX 12V BRI

BE R 8 1 ATX 12V LK

(8 £ ATX12V1) SRR BT W 4 B ATX S

(WE1T HE 1) 0oord TEEETI 1 AT 5 dEEEE
L ORI R
T cPU - MIFEEIE A+ o FEK
PCle AR LRI BT -

ATX 12V HFEE — B ATX 12V HIFE R R
(4% ATX12V2) LU 0o
(LFE 1T E21) UL

* B R — DT mddE A
[ligemi

AT LUIG ATX 12V 4 145558
£ ATX12V2 °

* X TR > F A B
OS5 ATX12V 50 -

AT C 2554 USB 3.2
Gen2x2 2
(20 #F F_USB31_TC_1)
(M1 TC 13 D)

USB Type-C Cable

UER B —AAiER C K8
USB 3.2 Gen2x2 F2fl » ILEZEH
F i USB 3.2 Gen2x2 TR LI
SRABA I USB 3.2 Gen2x2 B[] ©



SPI TPM #fH spLooo
(13 %t SPI_TPM_J1) TPM_Present
(WE 1T 5516 1)

CLK
SPI_MOSI

RST#

‘ TPM_PIRQ
I

7590 Pro4

#2103 FF SPI Trusted Platform
Module ({FEFHEMBEER »
TPM) R4t > AT TFhE

‘0888880 B~ R ~ B AIEGE -
[ of ou css TPM 240 th ] LU B k9 45
SSO W AR B RIS
Ly B -

Thunderbolt AIC £ ; 15 FF GPIO 2% Thunderbolt ™
(5%t TB1) P (AIC) LB -
(ME 1T 530 1) * %1% Thunderbolt ™ AIC 223

F| PCIE4 (BRIAIETE) -

RGB LED #f RGB £ F Ti%#: RGB LED

(4%t RGB_LED1) ’ JEREL > AL PR EIY

(B 17T %26 1) 12VG R B LED fT 5 -
#3 : RGB LED &% ¥/ [5Y)
(45T RGB_LED2) B TNEEIR » BN > RUISHET o
(1T E7 1) %R “AESHE 41 T T XA E
¢ ORER A
12V
1
A T4k LED #EH IR T4 °] 41k LED 4
(3 % ADDR_LED1) ; K& > AP IEEAER
(ME1T 527 D) GND LED (B -
VOUDTO—ADDR EE - WILAERER T 2245 n]

(3%t ADDR_LED2)

(ME 1T 8 ) GND
DO_ADDR
vouT

=

Sht LED £8 » WA HEfLess -
“ES B 42 TU T XA
I
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B E B = mis T HR T

IRIERE LG TRAEE~RITREHERDE) K SI/T11364-2006 IRFES™
RmISRIEFIRRER] , BFEERFREHITIRT, BEURERERE-RPEEN
EEREYRITETHL LN B REMNM N IMEER T RBT AT, W=ER™
ERFNER, REAME, BRFA~RZEOREER LEERE—ZRR. B—F
ZHFAFRZIMRIERSR, BT ERZIMRERDRA 10 &,

10

FEREVRB TR BNRR ZEIRN
EERTREFSNEBEENRRTENSHESRINN, 5B TRERM
.

BT BRNRHTE

% (Pb)[ %8 (Cd) 3% (Hg)| 7<H1#& (Cr(VI)) % 2EL3 (PBB) |58 — %Pk (PBDE)
EDRIFR B R
payas | | ° | © © © ©
SMRESE
wagpan | X | O © © © ©

O: RNZBHH EWRLIZE A AR R RS 8197 S)/T 11363-2006 #REHME
HIPREBERIAT,

X RRZASHENREVEIZHNE BRI P RIS EEH S)/T 11363-2006 1R
MERIRBER, RZAHNHFEEERES 2002/95/EC HIHE,

&if WFERAIRRZIRERER, REE-REZERKLT.
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5 AL
1 /&7
RSB EEY 7500 Prod AT - ATBRRAEERESENE  2—EBAL
BHOSFEMD - AEMEMARGFIRRENEERNEE  TEFoEZHRNERTNHAE
BOEGE -

R E#RAIE R BIOS BAETIAE EERT - FIUNANHABTNEZE - MRS T4E

Q H] - WA HFEETIEK - O] R EZEMETRIGERNIRE - FBINEH - ELFE
BRERERARI M2 18 - 75 LR APIRIABIL B AR 7 BA 1 FR S LR 5 TE B - 1Rt
O FEZEE L IR FTHI VGA KR CPU 21858 - ZEZ UL http//www.asrock.
com -

1.1 8EASE

- FEZ 7590 Pro4 iR (ATX R~F)

.« EEZE 7590 Prod iR HIER

.« ZFEZ 7590 Pro4d TR

« 2 xSerial ATA (SATA) ERlB4R (A )
< Ax B (ERRM2EE) (ER)

< Ix R (EAR M2 HEE) (ER)

- IxEERFRE (ER)

« 1x1/0 EtRINE
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CPU

CEaE |

s

fRFTHAIE
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- ATX R~F

EEECSZA=

o
- BIBREANE

. X% 10 K Intel® Core™ EELEME 11 £ Intel® Core™
EIEEs (LGA1200)

+ Digi Power design

- 14 EFEABNMRE

+ X8 Intel® Turbo Boost Max 7 3.0

. XIE Intel® K %55k $458 CPU

« Intel® Z590

. #7838 DDR4 CiEBe Rl

- 4x DDR4 DIMM #&E#E

« %11 1€ Intel® Core™ 3283758 DDR4 £ ECC - BEFE
RCIEEE - Re0liE 4800+(0C)*

« %10 f§ Intel® Core™ £ 285758 DDR4 £ ECC - BEFE
RCIERE - Re0liE 4666+(0C)*

* 2 11 f£ Intel® Core™ (i9/i7/i5) ZiE&S 3200 DDR4 ;

Core™ (i3) » Pentium® 1 Celeron® X185 2666 DDR4 -

* 210 1% Intel® Core™ (i9/i7) X3E& S 2933 DDR4 ;

Core™ (i3) » Pentium® 1 Celeron® X185 2666 DDR4 -

BB LEN  ALEEEEE LR EETEER -

(http://www.asrock.com/)

+ ¥IE ECC UDIMM fCiZBatE4A ( iFF ECC =3 NESE )

- BAZ#IEEAE : 128GB

. 3E Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

% 11 1 Intel® Core™ 1288

+ 2 x PCl Express x16 1&f& (PCIE2/PCIE4 : B Gendx16
(PCIE2) ; # Gen4x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*

% 10 1 Intel® Core™ 3288

+ 2 x PCl Express x16 1&f& (PCIE2/PCIE4 : B Gen3x16
(PCIE2) ; # Gen3x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*

* 18 NVMe SSD 5 BA iR



BR+E

LAN

- 3 xPCl Express 3.0 x1 #E1&

. # AMD Quad CrossFireX™ % CrossFireX™

- 1xM.2 #&EE (Key E) - 218 Type 2230 WiFi/BT 14 & Intel®
CNVi (& WIFi/BT)

- VGA PCle {&1E#% 15p £12% (PCIE2)

* £IREE GPU YRR a2 3E Intel® UHD Graphics Built-

in Visuals & VGA it -

- % 11 R Intel® Core™ B TIE Intel® X° FERELHE (5
12f8) - % 10 & Intel® Core™ EH2ETEE 9 RERFE

- BRNE - IREEFNEE . Microsoft DirectX 12 « OpenGL 4.5
Intel® Built In Visuals ~ Intel® Quick Sync Video ~ ;& /
A EE R+ ~ OpenCL 2.1

. BARAIRBZEM : Rec.2020 (EE1H ) - Microsoft
PlayReady 3.0 - UHD/HDR EEJ6568x

- EEFRL BB\ IR ESIZEZIE HDMI & DisplayPort
14 EEE

« EREXIE 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz AT ER HDMI 2.0

- & XIE 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz ERHTERY
DisplayPort 1.4

- XA HDMI 2.0 ( B1EEM HDMI BER28 ) 9 Auto Lip
Sync ~Deep Color (12bpc) ~xvYCC & HBR( SAITTEEH )

- Xi8ZE HDMI 2.0 & DisplayPort 1.4 3@#:8#) HDCP 2.3

- XIEMFEFA HDMI 2.0 £ DisplayPort 1.4 #1847 4K Ultra
HD (UHD) &R

* % 11 1% Intel® Core™ AIR8E71E HDMI 2.0 - 55 10 1 Intel®

Core™ B3R & & HDMI 1.4 -

- 7.1 CHHD &3fl ( Realtek ALC897 SZiflEEH5zs )
- TERERE
- Nahimic &&fl

+ 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
+ Dragon RTL8125BG
+ X% Dragon 2.5G LAN #kjg
- BEBERRBERET
- EAERE A Ul
- REEBERRETER
- BEEE - ABRNBMENNEE(CTRRRE
- EAREB B IR

7590 Pro4



- IR

- XIEEE / FERE

- 18 802.3az EEE HifE 0 RAIEE
- XiE PXE

#EmR1/0 « IX RBLER

- 1xPS/2 B8, / REaEER

« 1xHDMI @518

- 1xDisplayPort 1.4

. 2xUSB 3.2 Gen2 ###18 (10 Gb/s) (ReDriver) ( X1 ER
&)

+ 2xUSB 3.2 Genl FHHE ( XIEFFBIRE )

+ 2xUSB 2.0 ERE (XEFERE)

« 1xRJ-45LAN ZEH:8 - & LED ( ACT/LINK LED & SPEED
LED)

- HD EilfE : WA / IERI / Eel

REEE « 6 xSATA3 6.0 Gb/s 885712 RAID (RAIDO - RAID 1 -
RAID 5 ~ RAID 10 - Intel HRiRfEFHT 18 ) - NCQ ~ AHCI
REAEK *

*E M2_2 & SATA 2RI M.2 2B 1hF - i§E{FH SATA3 2 -
* % M2_3 H SATA & M.2 32 E14 5 - #8158 SATA3 1 »
*#E M2 3 %5 PCle BRI M2 KELA - 182 FH SATA3.0 -

« 1xHyper M.2 i (M2_1) - 18 M Key & 2260/2280 M.2
PCl Express 154 - &5 0% Gendx4 (64 Gb/s) (E5 11 K
Intel® Core™ EIBREH1E ) **

« 1xUltra M.2 #&EE (M2_2) - 238 M Key £ 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s #4082 M.2 PCl Express 1840 ( & 0J &
Gen3 x4 (32 Gb/s) ) $88Y **

« 1xUltra M.2 i (M2_3) - 38 M Key !
2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s ##HE2 M.2 PCI
Express 40 ( &S 0l3E Gen3 x4 (32 Gb/s) ) $A8Y **

** 742 Intel® Optane™ i
** 738 NVMe SSD 1E % B it s
*EREZU2EHR
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ST

BIOS Ih&E

« 1xSPITPM HEgt
- 1x &R LED KBIN\BEst
« 2xRGBLED HEét
* Wit E S s 12V/3A - 36W LED 1§
- 2x Ot LED BEst
* MmETE S 1 S5V/3A - 15W LED 1§1E
- 1xCPU BB (d-pin)
*CPU BBEESESS 1A (12W) ABINERA CPU A -
« 1xCPU / KAEHERBEE @-pin) ( EELEABEREES )
*CPU /KA BRBEESERRD 2A (24W) BEINENKSR
RS -
- AxX R/ KAEBEBEE 4-pin) ( BE2REBEETES )
R/ KR EHRBIEETIERS 2A (24W) BBEINEMNKL
RS -
* 415 3-pin 3 4-pin EEFEAT - ITEEER CPU_FAN2/
WP ~ CHA_FAN1/WP « CHA_FAN2/WP - CHA_FAN3/WP %1
CHA_FAN4/WP -
« 1x24 pin ATX EiR#EE
- 1x 8 pin 12V EIRET (
« 1x4pin 12V EJREE (
- 1x BIEREFEE
+ 1xThunderbolt AIC #88 (5-pin) ( SZ#8%% Thunderbolt 4
AIC k)
« 2xUSB 2.0 HEgt (238 4 18 USB 2.0 1B ) ( ZIBFER
#)
« 2xUSB 3.2 Genl #E#t ( Z3E 4 @8 USB 3.2 Genl E##1R )
( ASMedia ASM1074 4388 ) ( ZIEFERE)
. 1 x AIEHR Type C USB 3.2 Gen2x2 Bt (20 Gb/s) ( STiE8F

BRE)

EEIREE )
EEIREE )

« AMI UEFI Legal BIOS %5 GUI 218

- ACPI 6.0 FFEIAEE 5 &) ik

- Z#& SMBIOS 2.7

« CPU #z/ / REX ~ GT ~ DRAM ~ VPPM -~ VCCIN AUX »
VCCIO - VCCST » VCCSA ERZER{E
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IERE RN R - BR#EZEE : CPU -~ CPU/ KAEE - #AR / KLERES

- BERB (KCPUREEBRAREREAREE ) : CPU -
CPU /K2 &E® - A / KAERRB

- EBZEZEELS  CPU -~ CPU/KAE « 3R / KSER
BB

. EBEEEEEE - 412V~ +5V -~ +3.3V ~ CPU Vcore - DRAM -
VPPM -~ VCCIN AUX - VCCSA - VCCPLL -~ VCCIO

+ Microsoft® Windows® 10 64-bit

« FCC- CE
« ErP/EuP ready ( ZEE# ErP/EUP ready EiRHEFESR )

* MIFEEmAF AN - B ERPIRIAEN | http//www.asrock.com

A

FBIENIERE - BIROREELRERENER - HPEEH% BIOS FHIRE - tRA
BB R A5 I RE BB T B - BRI B B MR E Y - BE
EEEHEZRHITHREEEREE - BRETRIEZERRRAZE - IR
RS E A I BEIR E AR E -
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1.3 BbARERRE
EAIBRRERRNS T - MIRIREEL B LR  EHRR TEE, - LA
IEEES L - HBRR THRL -

W W

Short Open
Bk CMOS B4z 1.2
(CLRMOS1) (0 o]

(B2HEL1E . H5E22) 2-pinJumper

f&BJMA CLRMOS1 &Rk CMOS FRER - EEBRRER AR S HRTARR
TE - ASRAFERER B NERMESNERER - ©5F 15 W& - BEAN
#R18:% CLRMOS1 £&Y pin F2EEA) 5 7 - A8 - SBAEEEH BIOS BIIBNARR
CMOS - EIRFEEH BIOS #17BERR CMOS - RINATEMMEI 2R - RER
ETERR CMOS B fFRIREH - 5ER - RBERE CMOS Bt ZEREN
B KREREAERRRER - B - BYEBER CMOS BEUN B4R -
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1.4 WwEBEET R IZGR

ﬁ REHFE RIZTREN IR - BN BERIBETE S LSt RIZAR L - RBLARIBETE
bt RIFIR b - RAER T EARK R A9 ZAR -

AU VST I HE S 1% 3R
EMERIZ - ERITER A
IREIE NG B E ISt -
FERER B IEIEA S
B -

A ER RSt
(9-pin PANEL1)
(FEEFE1E WK 17)

PWRBTN ( &iR#i# ) :
EEEHRATER LHEIRIZE - U RERABRIZBHEE A AEIRAI ST -

RESET ( Eag#%ill ) :
EEHRAIEIR BRI - BENEMBRZNTIERENME - 2 TERIZ
b ICTE g C S

PLED ( &R LED ) :

BEZWRATEIR LRI BIRMEEIETNE - ZAIETEAEIERS + I LED B537E - 348
H#EA S1/S3 BERRASHS - LED EISHELIE - ZMEN S4 RERRIAAS SU I (S5) 5 -
LED ZV8i

HDLED ( FBR&E8) LED ) :
EEE R ER _EAIEREEE LED - IR IFEZNBEA LN - LED 2578 -

BWARAVFIERR AT S B - FIEREAFEEZHERZH - BERIZH - B
LED - #5555 8) LED ~ BN\ REMEEH AL - 155%RATEIRIB A B X Z MBS -
B TETE AR R £t 76 Ik ES IEREAEIAT ©
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B8 LED BB\t SPEAKER BISHEREE LED R M
(7-pin SPK_PLED1) oo EEE I -
(E2EE1E-H\%R19) 5|
[¢J[e)[e)[e]
1 [e][e][e)
PLEI!H |
PLED+
PLED-

Serial ATA3 88 SE7NHE SATA3 BB ST IR
BHAE RTFREN SATA BRER - B
( SATA3_0: SRS B2 6.0 Gb/s ERI{EH= -

BE2EE1E &% <|_|_<

(ﬁi’a% 1R-@R5) B UE zmeomsaasm
gM.2 % EEE

( SATA3_L: ° - Sms ;ﬁﬁﬁq REER

HSHE1E  HHK15) gg -

(F) & =l &S * % M2_3HISATAE M2 %

( SATA3_2: B15F - S SATA3L -

BE2EE1E &% * ) SERIR

MEHEE 1R - W5 14) SATAS 4 SATA3 5 B M2.3 % PCle R

E SLA'I)'A?, ; T g M2REGA - gEER

_3: SATA3.0 -

B2EE1E HR14)

(™)

ES=IN

( SATA3_4:

B2EE1E H%R21)

( SATA3_5:

FERE LR #9% 20)

USB 2.0 HEst . AR E2AFA USB 2.0
(9-pin USB_3_4) i BESt - % USB 2.0 Bt BT
(B2EE1E  H%25) EmEEES -

(9-pin USB_5_6) .
(B2EE1E &% 24)
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USB 3.2 Genl HEgt vous AEHM EZEmMAR - &

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_3_4) imnpassex (O[O e pe.sse | JSB 3.2 Genl HE$t EY DI ST IEM
E = o n - b3
(AEMBLE - WH1L) ,,, o000 EmiEs -
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

(19-pin USB3_5_6)
(F2EEL1E - &% 23)

X1SS™Vd ViUl

XHSS Vd ViUl
SNGA

XLSS™Vd VUl
ano
XYSS Vd ViUl

a vd vl
- vd vl
ano

%+
+
+

ano

+X18s™ad vl
ano

+X¥SS 8d iUl
sngp

Awuing
+a"8d vl
-a"8d vl

-X1ss™ad viul

-Xyss”ad viul

AIE AR Z A BERT
(9-pin HD_AUDIO1)
(BERFE1E - /K 29)

AP HEENERENEES
e BTEARE, -

1. BEVEENZEEZIEN THENR (Jack Sensing) - 18#3R LAIEIHRAR
MRSz HE HDA FREIETEIZLE - BB F M R R FMABLEZA

2. BEEERAC 97 EAlER - BB F LR K E R ERE NG
A. & Mic_IN (MIC) %= MIC2_L -
B. # Audio_R (RIN) %= OUT2_R % Audio_L (LIN) ###Z OUT2_L -
C. i #1th (GND) 1% Z#1t (GND) -
D. MIC_RET % OUT_RET {£t# HD EaflER M - BAFZEE AC' 97 Eifl
ET#R_E# % -
E EZ/EFIRIZ R - A5 Realtek ZFIE#RFHI " FrontMic , 127

B IgEEE, -
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R/ KASERREER va . REMAREEINE 4-Pin KA
(4-pin CHA_FAN1/WP) HWREEEE - BEstEEE
(E2BELE  FHE12) o sreeo conmo 3-Pin CPU #K2 A - &
(4-pin CHA_FAN2/WP) N vomee | EEPINL3-
(FE2EE1E - H%31) ene
(4-pin CHA_FAN3/WP)
(FE2WE1E - HR28)
(4-pin CHA_FAN4/WP)
(FE2BE1E - HR18)
CPU B 5@ ean speep conmmoL A EHIRECHS 4-Pin CPU B
(4-pin CPU_FAN1) CPU_FAN_SPEED (SSAE ) 26 - BriteE
(B2EE1E . H%3) oo 1 3-Pin CPU A - 5% Pin
1-3 -
1234
CPU / KAEBREER 43 2 R EMARECH 4-Pin K% CPU
(4-pin CPU_FAN2/WP) RSB - BEEEE 3-Pin
(FELWE1E - HK6) o\ ee CPUZKARER - #EE Pin
CPU_FAN_SPEED 1-3 -

FAN_SPEED_CONTROL

REWRAHE—H 24-pin ATX
BREE - BE[HEMA 20-pin
ATX ERHFESS - A Pinl
K Pin13-

ATX BR R
(24-pin ATXPWRL1)
(BEHFE1E % 10)
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ATX 12V EiREE
(8-pin ATX12V1) U'_'DDU
(B2EE1E  HmKE1) o0

REMRECHE—4 8-pin ATX
12V ER#EE - HZEEA 4-pin
ATX ERMHEFERS - FBEA Pinl
K Pin5 -

*EE FRECEECPUM
BRR - MIFBTFHNERR -
F PCle BIRARITALLIE
iE -

ATX 12V EEHETE —
(4-pin ATX12V2) B
(FESEE1E . H%2) UL

B ATX 12V EREZR I
B8 -

* EIBIETE A E— S EIEA
B -

* 48 ATX 12V 4-pin EREES
ATX12V2 BRIEEN -

* FRERRRIBETIS - R
GEEE ATX12V1 2HESfER -

AUEHR Type C USB 3.2
Gen2x2 HEgt

(20-pin F_USB31_TC_1)
(FERFE1E - HFIE13)

USB Type-C Cable

AEHREE—ERIER Type
C USB 3.2 Gen2x2 kst - ILEHF
&tAREREE USB 3.2 Gen2x2
AR - DURHEEEIMG USB 3.2
Gen2x2 EHFIR -
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SPI_DQ3
+3.3V

SPI TPM HEét
(13-pin SPI_TPM_J1)
(B2HEE1E KK 16)

LK
SPI_MOSI

RST#
‘TWM,P\RQ
O[O[O[O[O[O]O!

[l (G[e)[e][e)[0) ?

‘ SPI_TPM_CS#

GND

RSMRST#

SPI_MISO

SPI_CSO
SPI_DQ2

b 18 SPI fE B Fa&A

(TPM) %4t - JERREGFEH -
HAURRE BHERERNZE -
TPM i thaEa @I L = -

REHM B DU REFSTE

rri °

Thunderbolt AIC #5838
(5-pin TB1)
(BE2HEE1E &% 30)

JCEEEE

BB GPIO #Bigig
Thunderbolt ™ BN E
(AIC) B E I #08 -

* %1 Thunderbolt ™

AIC £Z %58 PCIE4 ( FERRIE

&) -

RGB LED #Est
(4-pin RGB_LED1) ;

(F2EEL1E - w5 206) 12VG R B

B

R

G

12v
1

(4-pin RGB_LED2)
(FE2EE1E  HET)

RGB #F#t AR & RGB LED
ERAR - OHEREEESE
LED BBRARIR -

E2E 2MERAARE
RGB LED ##% - RAIAARTIAE
BE -

* R EESFSTRUGEARRAR - 3B
ZHRE4LRE -

o] E ik LED $Egt
(3-pin ADDR_LED1)
(BE2EFE1E RwBH27)

1
GND
DO_ADDR
vouT

GND
DO_ADDR
vouT

1

(3-pin ADDR_LED2)
(B2EFE1E HEHKY)

UEHrSt AR RO B AEE
E&RTE LED BT ELE LED
25 2MBERLRRETE
it LED #54% - BRISRTIAER
=R

* BRIETEBEETRORFAIRAR - B
SRE 428 -
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Bentuk dan Ukuran ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Intel* Core™ Gen 10 dan Prosesor Intel®
Core™ Gen 11 (LGA1200)

Desain Digi Power

Desain 14 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0
Mendukung CPU Intel® K-Series tidak terkunci

Intel® Z590

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

Prosesor Intel® Core™ Generasi 11 mendukung memori DDR4
non-buffer dan non-ECC hingga 4800+(OC)*

Prosesor Intel® Core™ Generasi 10 mendukung memori DDR4
non-buffer dan non-ECC hingga 4666+(OC)*

* Prosesor Intel® Core™ Gen 11 (i9/i7/i5) mendukung DDR4 hingga
3200; Core™ (i3), Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga
2666.

* Prosesor Intel® Core™ Gen 10 (i9/i7) mendukung DDR4 hingga
2933; Core™ (i5/i3), Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4
hingga 2666.

* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
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Slot Ekspansi  Prosesor Intel° Core™ Gen 11

2 x Slot PCI Express x16 (PCIE2/PCIE4: satu pada Gen4x16
(PCIE2); dua pada Gen4x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*

Prosesor Intel® Core™ Gen 10

2 x Slot PCI Express x16 (PCIE2/PCIE4: satu pada Gen3x16
(PCIE2); dua pada Gen3x16 (PCIE2) / Gen3x4 (PCIE4))*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

3 x Slot PCI Express 3.0 x1

Mendukung AMD Quad CrossFireX™ dan CrossFireX™

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/BT
dan Intel® CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

15y Bidang Kontak berwarna Emas di Slot VGA PCle (PCIE2)

Grafis * Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Prosesor Intel® Core™ Gen 11 mendukung Arsitektur Grafis
Intel® X° (Gen 12). Prosesor Intel® Core™ Gen 10 mendukung
Grafis Gen 9

Grafik, Media & Hitung: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Visual Internal Intel®, Video Sinkronisasi Ceoat Intel®, Grafik
Hybrid / Yang Bisa Dialihkan, OpenCL 2.1

Tampilan & Keamanan Konten: Rec. 2020 (Nuansa Banyak
Warna), Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Blu-ray Disc
Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan DisplayPort 1.4
melalui pengontrol layar mandiri

Mendukung HDMI 2.0 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC, dan
HBR (High Bit Rate Audio) dengan Port HDMI 2.0
(memerlukan monitor HDMI yang kompatibel)

Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.0 dan
DisplayPort 1.4

Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4

* Prosesor Intel” Core™ Gen 11 mendukung HDMI 2.0.
Prosesor Intel® Core™ Gen 10 mendukung HDMI 1.4.
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Audio « Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897 Audio Codec)
+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
+ Audio Nahimic

LAN + 2,5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s

« Dragon RTL8125BG

+ Mendukung Perangkat Lunak Dragon 2,5G LAN Software
- Kontrol Bandwidth Penyesuaian Otomatis Pintar
- UI Visual Praktis
- Statistik Penggunaan Jaringan Visual
- Pengaturan Default Optimal untuk Game, Browser, dan Mode

Streaming

- Kontrol Prioritas Kustom Pengguna

+ Mendukung Wake-On-LAN

+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

» Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi

+ Mendukung PXE

1/0 Panel + 3 x Titik Pemasangan Antena
Belakang + 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
+ 1 xPort HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 2xPort USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) (ReDriver) (Mendukung
Perlindungan ESD)
+ 2xPort USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
+ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan - 6xKonektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0, RAID

1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 18), NCQ,
AHCI, dan Hot Plug*

* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_2

akan dinonaktifkan.

* Jika M2_3 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_1

akan dinonaktifkan.

* Jika M2_3 digunakan oleh perangkat PCIe tipe M.2, maka SATA3_0

akan dinonaktifkan.
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Konektor

+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung Kunci M tipe 2260/2280
modul M.2 PCI Express hingga Gen4x4 (64 Gb/s) (Hanya
didukung dengan Prosesor Intel® Core™ Gen 11)**

+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul 2260/2280
M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4
(32 Gb/s)**

+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_3), mendukung jenis modul
2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express
hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Intel® Optane™ Technology
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

+ 1x Header SPI TPM
+ 1x Header LED Daya dan Speaker
+ 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36 W
+ 2 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 4 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP dan CHA_FAN4/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin
atau 4-pin sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
1 x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
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Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

1 x Konektor Audio Panel Depan

1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin)

(Mendukung Thunderbolt 4 AIC)

2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

2 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Gen1)
(Hub ASMedia ASM1074) (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Header Tipe C USB 3.2 Gen2x2 Panel Depan (20Gb/s)
(Mendukung Perlindungan ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 2.7

Multipengatur Tegangan CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
VCCIN AUX, VCCIO, VCCST, VCCSA

Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan

karena overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation
Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : Z590 Pro4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15,SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: KW"V

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

7590 Pro4 / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
O EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 O EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

3

ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
February 5, 2021
(Date)

P/N: 15G062280000AK V1.0
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